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к Извещению о закупке

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.1. 1.Предмет договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя на условиях, определенных Договором следующий товар: системные блоки и серверы кодирования (далее – «Товар»).

2. Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг:

Поставка Товара производится путем его доставки силами и за счет Поставщика по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 6, Лит.А, цокольный этаж, помещения №№3А1-  3А-5. 

3. Условия и сроки (периоды) поставки Товара: 

Поставщик обязуется поставить Товар в течение 105 (ста пяти) календарных дней после заключения Договора. Поставка Товара осуществляется одной партией. Поставщик имеет право осуществить поставку Товара несколькими партиями по согласованию с Покупателем. Доставка Товара производится силами и за счет Поставщика. Товар передается Покупателю в собранном виде, обеспечивающем возможность эксплуатации Товара по назначению с полной функциональностью. 
4. Характеристики поставляемого товара:
	№ п/п
	Наименование Товара
	Модель и марка Товара
	Характеристики Товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Системный блок
	WorkStation AS-W250  или эквивалент
	Системный блок в составе: Материнская плата – 1 шт., Радиатор – 1 шт., Процессор – 1 шт., Оперативная память – 4 шт., Видеокарта – 1 шт., Жесткий диск SATA – 1 шт., Твердотельный накопитель SSD
на 500GB– 1 шт., Твердотельный накопитель

SSD на 1 Tb – 1 шт., Корпус – 1 шт., Блок питания – 1 шт., Операционная система – 1 шт.

Характеристики входящего в состав Системного блока оборудования: 
	Шт.
	2

	
	
	
	Материнская плата:
Gigabyte X299 UD4 Pro
Форм-фактор ATX

Высота не более 305 мм

Ширина  не более 244 мм

Сокет LGA2066
Встроенный центральный процессор нет

Чипсет Intel X299
Техпроцесс не более 22 нм

Мощность чипсета не менее 6 Вт

AMI UEFI BIOS
Поддержка SLI/CrossFire X
Форм фактор поддерживаемой памяти DIMM, RDIMM
Тип поддерживаемой памяти DDR4

Поддержка режима ECC нет

Поддержка буферизации нет

Количество разъёмов 8 DIMM-разъёмов
Архитектура памяти четырёхканальная
Минимальная частота памяти не менее 2133 МГц

Максимальная частота памяти не менее 4400 МГц
Максимальный объем памяти не менее 256 ГБ
Поддержка Intel Optane Memory
Тип и количество портов SATA  8x SATA 6Gb/s
Количество разъемов M.2 не менее 2

Форм-фактор M.2 накопителя 22110, 2280, 2260, 2242

Поддержка NVMe есть

Режим работы SATA RAID  0, 1, 5, 10
Разъем mSATA нет

Контроллер IDE нет

Количество слотов PCI-E x16 5
Версия PCI Express 3.0

Внутренние коннекторы USB на плате 2 USB 2.0/1.1, 2 USB 3.1
Количество и тип USB на задней панели 6 USB 3.1 Gen1, 2 USB 3.1 Gen 2 type-A красного цвета, на выносных планках доступны 4 USB 2.0/1.1, 4 USB 3.1
Количество аудио разъёмов 6 (Center/ Subwoofer Speaker Out/ Rear Speaker Out/ Side Speaker Out/ Line in/ Line out/ Mic in)
Цифровые аудио порты (S/PDIF) оптический выход 1
Порты PS/2 комбинированный
Количество сетевых портов (RJ-45) 1

Звук Realtek High Definition Audio
Звуковая схема 2/4/5.1/7.1
Чипсет звукового адаптера Realtek ALC1220
Чипсет сетевого адаптера Intel GbE LAN
Скорость сетевого адаптера 10/100/1000 Мбит/с
Встроенный адаптер Wi-Fi нет

Bluetooth нет

4-pin разъемы для системных вентиляторов не менее 2
3-pin разъемы для системных вентиляторов нет

Основной разъем питания 24-pin

Разъем питания процессора 8-pin

Контроль за состоянием системы автоматический
	
	

	
	
	
	Радиатор:

Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme Rev. B TDP 320Вт
Сокеты Intel LGA 775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066

Тип конструкции башенный

Рассеиваемая мощность не более 320 Вт
Материал основания медь

Материал радиатора алюминий

Количество тепловых трубок не менее 8

Диаметр тепловых трубок 6 мм

Покрытие основания, радиатора и трубок никель

Разъем для подключения вентиляторов 4-pin

Количество вентиляторов в комплекте не менее 2

Размеры комплектных вентиляторов 150мм*140мм
Максимальная скорость вращения не менее 2500 об/мин

Минимальная скорость вращения не менее 600 об/мин

Максимальный уровень шума не более 45 дБ
Максимальное статическое давление 29.4 Па
Максимальный воздушный поток не менее 130 CFM (куб.фут/м)

Время безотказной работы не менее 120000ч
Регулировка скорости вращения (PWM) автоматическая

Номинальный ток 0.6 А

Номинальное напряжение 12 В

Тип подшипника двойной шарикоподшипник
Комплектация комплект крепления, термопаста в отдельной емкости
Размеры всего изделия не более 163 мм*155 мм*129.5 мм
Вес не более 1,17 кг


	
	

	
	
	
	Процессор:

Intel Core i9 10980XE 

Ядро Cascade Lake-X

Гнездо процессора LGA 2066

Количество ядер не менее 18

Количество потоков не менее 36

Тактовая частота базовая не менее 3.0 ГГц

Максимальная тактовая частота в режиме Turbo не менее 4.60 ГГц

Тактовая частота в режиме Turbo Boost Max  не менее 4.80 Ггц

Кэш-память L3 не менее 24.75 Мб

Разрядность вычислений 64 bit

Техпроцесс не более 14 нм

Пропускная способность шины (GT/s) 8

Тепловыделение не более 165 Вт

Максимально допустимая температура не менее 86 °С

Тип поставки BOX
Система охлаждения нет

Тип памяти DDR4

Максимальный объем памяти не менее 256 ГБ

Частота памяти не менее 2933МГц

Количество каналов памяти не менее 4

Встроенный контроллер памяти есть

Пропускная способность памяти 94 GB/s

Поддержка памяти ECC отсутствует

Редакция PCI Express 3.0

Количество каналов PCI Express не менее 48

Встроенное графическое ядро нет

Наборы инструкций и технологии AVX-512

Усовершенствованные технологии Intel DL Boost, память Intel Optane, Intel Turbo Boost Max 3.0, Intel Hyper-Threading, виртуализация Intel VT-x и VT-d, команды шифрования Intel AES

	
	

	
	
	
	Оперативная память:

Crucial DRAM Ballistix BL16G26C16U4W 16GB DDR4 x4  
Тип памяти DDR4

Форм-фактор DIMM 288-контактный

Тактовая частота не менее 3200 МГц
Пропускная способность не менее 25600 МБ/с
Объем 4 модуля по 16 ГБ
Поддержка ECC нет

Поддержка XMP есть

Буферизованная (Registered) нет

CAS Latency (CL) 16

RAS to CAS Delay (tRCD) 18

Row Precharge Delay (tRP) 18

Количество чипов каждого модуля 16
Напряжение питания 1.35 В
	
	

	
	
	
	Видеокарта:

GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 24GB
Графический процессор GeForce RTX 3090 Ti
Ядра NVIDIA CUDA 10752 блоков
Поддержка стандартов DirectX 12 Ultimate, API Vulkan RT, OpenGL 4.6
Технологический процесс не более 8 нм
Архитектура NVIDIA Ampere
Базовая тактовая частота (МГц) не менее 1560 МГц
Тактовая частота с ускорением (МГц) не менее 1860 МГц
Число текстурных блоков не менее 336
Число блоков растеризации не менее 128
Максимальная температура не менее 92°
Поддержка трассировки лучей да

Аппаратное ускорение трассировки лучей 84

Версия шейдеров 6.6

Объем видеопамяти не менее 24 ГБ
Тип памяти GDDR6

Эффективная частота памяти не менее 21000 МГц
Разрядность шины памяти 384 бит

Максимальная пропускная способность памяти не менее 1008 Гбайт/с
Интерфейс подключения PCI-E

Версия PCI Express 4.0
Поддержка NVLink

Видео разъемы HDMI 2.1 (1 шт.), Display Port (3 шт.) 1.4а
Максимальное разрешение 7680x4320

Количество одновременно подключаемых мониторов 4

Разъемы дополнительного питания PCIe 8-pin x3
Максимальное энергопотребление 450 Вт
Рекомендуемый блок питания 850 Вт

Размеры дополнительного питания 16 pin
Тип охлаждения активное воздушное

Тип и количество установленных вентиляторов 3 осевых
Количество занимаемых слотов расширения 3.5
Технологии NVIDIA DLSS, Reflex, Broadcast, Resizable Bar, Ansel, FreeStyle, ShadowPlay, Highligts, G-Sync, Omniverse, GPU Boost
Длина видеокарты не более 331 мм
Ширина видеокарты не более 150 мм

Толщина видеокарты не более 70 мм

Комплектация кронштейн, переходник 16 pin на 8 pin х 3


	
	

	
	
	
	Жесткий диск SATA:

WD Ultrastar HС320

Форм-фактор 3.5``

Интерфейс SATA 6 Гб/с

Максимальная скорость интерфейса 600 Мб/с

Емкость 8 ТБ


Объем буфера 256 МБ


Скорость вращения не менее 7200 об/мин


Среднее время задержки (Latency) не более 4.16 мс

Среднее время доступа, чтение не более 8 мс

Среднее время доступа, запись не более 8.6 мс

Ударостойкость при работе 70 G

Ударостойкость при хранении 300 G

Уровень шума простоя 29 дБ

Уровень шума работы 36 дБ

Время наработки на отказ 2000000 ч

Поддержка секторов 4 КБ

Потребляемая мощность 8.8 Вт

Потребляемая мощность в спящем режиме 7.4 Вт

Макс. рабочая температура 60 °C

Высота 26.1 мм

Длина 147 мм

Ширина 101.6 мм

Вес не более 715 г


	
	

	
	
	
	Твердотельный накопитель SSD на 500GB:
SSD Samsung 500GB 970 EVO Plus MZ-V7S500BW

Объём 500 Гб
Контроллер Samsung Phoenix

Тип памяти 3-bit MLC
Интерфейс NAND памяти V-NAND

Буферная память 512 МБ
Форм-фактор 2280

Длина 80.15 мм
Ширина 22.15 мм
Толщина 2.38 мм

Разъем M.2
Интерфейс PCI-E 3.0 x4

NVMe 1.3
Максимальная скорость последовательного чтения (Мбайт/с) не менее 3500 Мбайт/сек

Максимальная скорость последовательной записи (Мбайт/с) не менее 3200 Мбайт/сек
Максимальная пропускная способность на чтение 3.5 Гб/с

Максимальная пропускная способность на запись 3.3 Гб/с

IOPS чтения 480 тыс.
IOPS записи 550 тыс.
Ресурс работы, TBW  300 Тб
MTBF (Среднее время между отказами) 1.5 млн ч

Максимальная перегрузка (ударостойкость) 1500 G (0.5 мс)

Поддержка команды TRIM есть

Энергопотребление 5.8, максимум 9 Вт

Вес не более 8 г.

	
	

	
	
	
	Твердотельный накопитель SSD на 1 Tb:

SSD Samsung 1 Tb 970 EVO plus MZ-V7S1T0BW
Объём 1 Тб
Контроллер Samsung Phoenix

Тип памяти 3-bit MLC
Интерфейс NAND памяти V-NAND

Буферная память 1024 МБ
Форм-фактор 2280

Длина 80.15 мм
Ширина 22.15 мм
Толщина 2.38 мм

Разъем M.2
Интерфейс PCI-E 3.0 x4

NVMe 1.3
IOPS чтения 600 тыс.
IOPS записи 550 тыс.
Максимальная скорость последовательного чтения (Мбайт/с) не менее 3500 Мбайт/сек

Максимальная скорость последовательной записи (Мбайт/с) не менее 3300 Мбайт/сек
Максимальная пропускная способность на чтение не менее 3.5 Гб/с

Максимальная пропускная способность на запись не менее 3.3 Гб/с

Ресурс работы, TBW  600 Тб
MTBF (Среднее время между отказами) 1.5 млн ч

Максимальная перегрузка (ударостойкость) 1500 G (0.5 мс)

Поддержка команды TRIM есть

Энергопотребление 5.8, максимум 9 Вт

Вес не более 8 г

	
	

	
	
	
	ZALMAN Z9 Iceberg 
Типоразмер Midi-Tower
Форм-фактор ATX, Micro ATX, Mini ATX, E-ATX
Форм-фактор совместимых блоков питания ATX
Размещение блока питания нижнее

Максимальная длина блока питания не более 390 мм

Горизонтальные слоты расширения 7

Вертикальные слоты расширения 3

Максимальная длина устанавливаемой видеокарты не более 390 мм

Максимальная высота процессорного кулера 185 мм

Количество отсеков 2.5`` накопителей 3 шт.

Количество отсеков 3.5`` накопителей 2 шт.
Фронтальные разъемы USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 GEN 1 Type-A x 2, USB 3.2 GEN 2 Type-C, 3.5 мм jack аудио, 3.5 мм jack микрофон
Вентиляторы в комплекте 2х140 мм

Поддержка фронтальных вентиляторов 2х200 или 3х140 или 3х120 мм

Поддержка тыловых вентиляторов 1х140 1х120 мм

Поддержка верхних вентиляторов 2х140 или 3х120 мм

Поддержка нижних и боковых вентиляторов нет 

БП не установлен
Фиксация боковых панелей винты сзади

Вырез в районе крепления кулера CPU есть

Прокладка кабелей за задней стенкой есть

Возможность установки СЖО есть

Фронтальный монтажный размер радиатора СЖО 120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм, 360 мм

Верхний монтажный размер радиатора СЖО 120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм, 360 мм

Тыловой монтажный размер радиатора СЖО 120 мм, 140 мм

Пылевой фильтр есть

Материал корпуса пластик, сталь, закаленное стекло

Толщина металла 0.7 мм

Наличие окна на боковой стенке слева
Размеры корпуса ШхВхГ (внешние) не более 473 х 245 х 496 мм
Вес корпуса не более 9.6 кг.

	
	

	
	
	
	Блок питания:

PWS-1K25P-PQ 
Мощность 1200 Вт


Форм-фактор ATX


PFC активный

Система охлаждения 1 вентилятор

Диаметр вентилятора не более 80 мм

Тип разъема для материнской платы 24 pin


Количество разъемов 4-pin CPU 1

Количество разъемов 8-pin CPU 2

Количество разъемов 6-pin PCI-E 2

Количество разъемов 6+2-pin PCI-E 4

Количество разъемов 15-pin SATA 2

Количество разъемов 4-pin Molex 6

Количество разъемов 4-pin Floppy 2

Стандарт эффективности 80 PLUS Platinum


Функции защиты защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, защита от перенапряжения

Ширина не более 150 мм

Высота не более 86 мм

Глубина не более 185 мм

Минимальное входное напряжение 100 В

Максимальное входное напряжение 240 В

Ток по линии +3.3 В 20 А

Ток по линии +5 В 20 А

Ток по линии +12 В 1 83 А

Ток по линии +5 В Standby 3А


	
	

	
	
	
	Операционная система

Windows 10 Professional x64

Ключ/Лицензия
	
	

	2.
	Сервер кодирования
	Server AS-R100/1   или эквивалент
	Сервер в составе: Материнская плата – 1 шт., Дополнительный компонент – 1 шт., Радиатор – 1 шт., Процессор десктопный – 1 шт., Модуль памяти – 2 шт., Видеокарта – 1 шт., Жёсткий диск SATA – 1 шт.,  Твердотельный накопитель SSD

на 500GB – 2 шт., Корпус- 1 шт., Программное обеспечение – 1 шт.

Характеристики входящего в состав Сервера оборудования: 
	Шт.
	4

	
	
	
	Материнская плата:

X13SAZ-F New

Процессор Intel® Core™ i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron 13-го/12-го поколения
Поддержка одного сокета LGA-1700

До 16 ядер

Форм фактор Micro-ATX
Габариты не более 24,38 см х 24,38 см
TDP ЦП поддерживает до 125 Вт TDP
Чипсет Intel® R680E

Контроллер Intel® R680E для 4 портов SATA3 (6 Гбит/с); RAID 0,1,5,10

До 128 ГБ UDIMM без буферизации ECC/non-ECC, DDR5-4400 МГц, в 4 слотах DIMM

Тип памяти 4400/4000/3600 МТ/с

Размеры модулей DIMM 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ

Напряжение памяти 1.1 В

Исправляет однобитовые ошибки, обнаруживает двухбитовые ошибки (используя память ECC)

Интерфейсы 1 слот PCIe 5.0 x16, 2 слота PCIe 4.0 x4, 1 порт PCIe 4.0 x4 OCulink
Интерфейс M.2: 1 слот PCIe 4.0 x4
M.2 Форм-фактор: 2280/22110
Ключ M.2: M-Key

SATA 4 порта SATA3 (6 Гбит/с)

Порты 2 порта USB 2, 6 портов USB 3.2 Gen2 (4 сзади типа A), 2 порта USB 3.2 Gen1

4 COM-порта (2 разъема RS232/422/485; 2 разъема RS232)

Двойная 2,5-гигабитная локальная сеть с сетевым контроллером Intel® Ethernet i225LM [AMT/vPro]

4 независимых дисплея (1 порт VGA, 2 порта DP++, 1 порт HDMI 2.0b, 1 порт DVI-D)

Поддерживает входную мощность 12 В постоянного тока

Встроенный TPM2.0

Аудио 1x ALC 888S HD Audio порт(ы) ALC 888S HD Audio

Биос ACPI 6.1, SMBIOS 3.0 or later, PCI FW 3.0, UEFI 2.7, RTC (Real Time Clock)

Программы SuperDoctor® 5, SUM, AMT, vPro, IPMI (интеллектуальный интерфейс управления платформой) версии 2.0 с поддержкой KVM, IPMICFG, IPMIView для Linux/Windows, SMCIPMITool

Мониторинг VBAT, температура памяти, температура процессора, напряжение чипсета, 4 вентилятора с контролем тахометра, 1,05 (PCH), +5 В в режиме ожидания, +5 В, +3,3 В, +12 В, +1,8 В, +1,5 В, +1,35 В, 5 вентиляторов с мониторингом состояния тахометра, светодиодным индикатором пульса BMC/IPMI, двойной зоной охлаждения, UID

Мониторинг среды ЦП и шасси, теплового отключения ЦП

RoHS, разъем M.2 NGFF, обнаружение проникновения в корпус, разъем питания ATX, управление питанием ACPI, источник питания 12 В постоянного тока или ATX

5x 4-контактных разъема для вентиляторов (до 5 вентиляторов)

Диапазон рабочих температур не менее 0°C - 60°C

Диапазон нерабочих температур не менее -40°C - 85°C

Рабочий диапазон относительной влажности не менее 10–85 %
Диапазон относительной влажности в нерабочем состоянии не менее 5% - 95%
	
	

	
	
	
	Дополнительный компонент:

Плата расширения RSC-S-6G5
Форм фактор 1U LHS
Слоты 1 PCI-E 5.0 X16
	
	

	
	
	
	Радиатор:

Cooler CPU Dynatron Q3 

Максимальная мощность процессора 125 Вт

Тип разъёма 4-контактный ШИМ

Типы сокетов 1700

Тип подшипника двойной шар

Материал медь

Напряжение 12 В

Контакт выводного провода контакт 1-черный (-), контакт 2-желтый (+), контакт 3-зеленый (тахометр/выходной сигнал), контакт 4-синий (ШИМ)

Ориентации переключаемые без вмешательства бортовых компонентов

Скорость вентилятора при 20% не менее 1000 об/мин

Скорость вентилятора при 50% не менее 3500 об/мин

Скорость вентилятора при 100% не менее 7000 об/мин

Мощность: при рабочем цикле 0~20% не менее 0,60 Вт, при рабочем цикле 50% не менее 3,84 Вт, при рабочем цикле 100% не менее 19,2 Вт

Расход воздуха: при рабочем цикле 0~20%: 6,5 кубических футов в минуту,

при рабочем цикле 50 %: 11,2 кубических футов в минуту, при рабочем цикле 100 %: 22,28 кубических футов в минуту

Уровень шума: при рабочем цикле 0~20% не более 21,5 дБА, при рабочем цикле 50% не более 43,0 дБА, при рабочем цикле 100% не более 59,14 дБА

Давление воздуха:  При рабочем цикле 0~20%: 2,27 мм H2O, при рабочем цикле 50%: 18,56 мм H2O, при рабочем цикле 100%: 74,18 мм H2O

Термопаста SHIN-ETSU 7762 Предварительно напечатанная

Размеры не более 92,0 х 90,0 х 28 мм

Вес 444 ± 5г.
	
	

	
	
	
	Процессор десктопный:

Intel Core i9-12900 

Кодовое название Alder Lake
Литография Intel не более 7

Количество ядер не менее 16

Количество ядер Performance-core не менее 8

Количество ядер Efficient-core не менее 8

Количество потоков не менее 24

Максимальная тактовая частота в режиме Turbo не менее 5,10 ГГц

Частота технологии Intel® Turbo Boost Max 3.0 не менее 5,10 ГГц

Максимальная тактовая частота в режиме Turbo ядра Performance-core не менее 5.00 ГГц

Максимальная тактовая частота в режиме Turbo ядра Efficient-core не менее 3.80 ГГц

Базовая тактовая частота ядра Performance-core не менее 2.40 ГГц

Базовая тактовая частота ядра Efficient-core не менее 1.80 ГГц

Кэш-память 30 MB Intel Smart Cache

Общий объем кэш-памяти 2 уровня не менее 14 МБ

Базовая мощность процессора 65 Вт

Максимальная мощность в режиме Turbo не менее 202 Вт

Макс. объем памяти 128 Гб
Типы памяти Up to DDR5 4800 MT/s
Up to DDR4 3200 MT/s

Макс. число каналов памяти 2

Макс. пропускная способность памяти 76.8 Гб/с

Поддержка памяти ECC да

Встроенная в процессор графическая система UHD-графика Intel 770

Базовая частота графической системы 300 МГц

Макс. динамическая частота графической системы 1.55 ГГц

Вывод графической системы DP 1,4b, DP 1.4a, HDMI 2.1

Исполнительные блоки 32

Макс. разрешение (HDMI) 4096 x 2160 60 Гц

Макс. разрешение (DP) 7680 x 4320 60 Гц

Макс. разрешение (eDP - встроенный плоский экран)5120 x 3200 120 Гц

Поддержка DirectX*12

Поддержка OpenGL*4.5

Поддержка OpenCL*3.0

Многоформатные движки кодеков 2

Intel Quick Sync Video Да

Технология Intel Clear Video HD Да
Количество поддерживаемых дисплеев ‡4

ИД устройства 0x4680

Версия интерфейса Direct Media Interface (DMI) 4.0

Макс. количество линий DMI 8

Масштабируемость 1S Only
Редакция PCI Express 5,0 and 4.0

Конфигурации PCI Express Up to 1x16+4, 2x8+4

Макс. кол-во каналов PCI Express20

Поддерживаемые разъемы FCLGA 1700

Макс. конфигурация процессора1

Спецификации системы охлаждения PCG 2020C

Максимальная температура не менее 100°C

Размер корпуса 45.0 mm x 37.5 mm

Intel GNA3.0

Intel Thread Director Да
Технология Intel Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) Да
Поддержка памяти Intel Optane Да
Технология Intel Speed Shift Да
Технология Intel Turbo Boost Max 3.0 Да
Технология Intel Turbo Boost 2,0

Технология Intel Hyper-Threading Да
Архитектура Intel 64 Да

Набор команд 64-bit
Расширения набора команд Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2

Состояния простоя Да

Enhanced Intel SpeedStep Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep)Да
Технологии термоконтроля Да

Технология Intel Volume Management Device (VMD) Да

Соответствие требованиям Intel vPro Intel vPro Enterprise, Intel vPro Essentials

Intel Threat Detection Technology Да
Технология Intel Active Management (AMT) Да
Intel Standard Manageability (ISM) Да
Intel One-Click Recovery Да
Критерии участия Intel Hardware Shield Да
Технология Intel Control-Flow Enforcement Да
Intel Total Memory Encryption — Multi Key Да
Intel Total Memory Encryption Да
Новые команды Intel AES Да
Secure Key Да
Intel OS Guard Да
Технология Intel Trusted Execution Да

Функция Бит отмены выполнения Да

Intel Boot Guard Да

Управление выполнением на основе режимов (MBE) Да

Программа Intel Stable Image Platform (Intel SIPP) Да
Технология виртуализации Intel с Redirect Protection (VT-rp) Да
Технология виртуализации Intel (VT-x) Да

Технология виртуализации Intel для направленного ввода/вывода (VT-d) Да

Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) Да
	
	

	
	
	
	Модуль памяти:

Тип памяти DDR5

Форм-фактор UDIMM

Тактовая частота 4800 МГц
Объем модуля 16 ГБ
Поддержка ECC нет
	
	

	
	
	
	Видеокарта:

nVidia RTX A4000 
Объем видеопамяти 16 ГБ

Тип памяти GDDR6

Разрядность шины памяти 256 бит

Техпроцесс не более 8 нм

Тип подключения PCI Express 4.0

Есть необходимость дополнительного питания

Количество поддерживаемых мониторов не менее 4

Максимальное разрешение 7680x4320

Объем видеопамяти 16384 МБ

Поддержка технологий CUDA, HDCP, Vulkan

Разъем дополнительного питания 6 pin

TDP 140 Вт

Количество вентиляторов 1

Длина не более 241 мм

Высота не более 112 мм

Количество занимаемых слотов 1

Разъемы выход DisplayPort x 4


Версия DisplayPort 1.4a

Количество RT ядер 48 шт.

Количество тензорных ядер 192 шт.

Версия DirectX 12 Ultimate

Версия OpenGL 4.6

Версия OpenCL 3.0

Версия шейдеров 6.6
	
	

	
	
	
	Жесткий диск SATA:

WD Ultrastar HС310

Форм-фактор 3.5``

Интерфейс SATA 6 Гб/с

Максимальная скорость передачи данных 255 Мб/с

Емкость 4 ТБ


Объем буфера 256 МБ


Скорость вращения не менее 7200 об/мин


Среднее время задержки (Latency) 4.16 мс

Среднее время доступа, чтение 8 мс

Среднее время доступа, запись 8.6 мс

Ударостойкость при работе 70 G

Ударостойкость при хранении 300 G

Уровень шума простоя 29 дБ

Уровень шума работы 36 дБ

Время наработки на отказ не менее 2000000 ч

Потребляемая мощность 7 Вт

Потребляемая мощность в спящем режиме 5.9 Вт

Мин. рабочая температура 5 °C

Макс. рабочая температура 60 °C

Оптимизация под RAID массивы да

Высота не более 26.1 мм

Длина не более 147 мм

Ширина не более 101.6 мм

Вес не более 715 г
	
	

	
	
	
	Твердотельный накопитель SSD:

Samsung 980 PRO MZ-V8P500BW
Тип SSD M.2 накопитель

Объем накопителя 500 ГБ

Форм-фактор 2280

Физический интерфейс PCI-E 4.0 x4 Gen3
NVMe M.2 есть

Количество бит на ячейку 3 бит TLC

Структура памяти 3D NAND

DRAM буфер есть

Объем DRAM буфера 512 МБ

Максимальная скорость последовательного чтения не менее 6900 Мбайт/сек

Максимальная скорость последовательной записи не менее 5000 Мбайт/сек

Чтение случайных блоков 4 Кбайт (QD32) 800000 IOPS

Запись случайных блоков 4 Кбайт (QD32) 1000000 IOPS

Максимальный ресурс записи (TBW) 300 ТБ

Время наработки на отказ не менее 1500000 ч

DWPD 0.33

Энергопотребление 7.4 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания 0.035 Вт
Аппаратное шифрование данных есть

Длина 80 мм

Ширина 22 мм

Толщина 2.38 мм

Вес не более 9 г
	
	

	
	
	
	Корпус:

AS-815TQ-R450CB
Артикул продукта AS-815TQ-R450CB
Форм фактор поддержка корпуса 1U для материнской платы размера ATX 12" x 10", E-ATX 12" x 13".

Поддержка процессора двойные и одинарные процессоры Intel и AMD

Высота 43 мм

Ширина 437 мм

Глубина 653 мм

Вес брутто не более 16,33 кг

Цвет: черный

Слоты расширения 

1 слот расширения полной высоты и полной длины (требуется переходная плата)

Дисковые отсеки отсек для 4x 3,5" дисков SAS/SATA hot-swape и SES2

Рекомендуется только жесткий диск SAS или корпоративный SATA
Наличие фиксаторов от случайного открывания дисковых накопителей.
Системная плата 4-портовая системная плата 1U TQ (с управлением корпусом), поддержка до 4x 3,5" жестких дисков SAS/SATA

Периферийные диски 1x дисковод slim DVD-ROM

Передняя панель кнопка, кнопка включения/выключения питания, кнопка сброса системы, светодиод состояния питания, индикатор активности жесткого диска, 2 индикатора сетевой активности, индикатор отказа вентилятора/перегрева системы

Порты 2х USB и DB9 COM

Системы охлаждения

Дополнительные 2x вентилятора для охлаждения карты PCI

3 x 4 см вращающихся в противоположных направлениях вентилятора с ШИМ

Среда

Диапазон рабочих температур 5°C - 35°C

Диапазон нерабочих температур -40°C - 70°C

Рабочий диапазон относительной влажности 8% - 90% (без конденсации)

Диапазон относительной влажности в нерабочем состоянии 5% - 95% (без конденсации)

Источник питания 1U 2х450Вт

Резервный блок питания с одним выходом, с шиной PMbus шириной 54,5 мм

Энергоэффективность 94%

Общая выходная мощность и вход 450 Вт при входе 100–240 В переменного тока

Входная частота переменного тока 50-60Гц

Размеры 320 х 54,5 х 40,25 мм

Тип выхода системные платы

+12В макс.: 42 А / Мин.: 0,5 А (100–240 В перем. тока)

+5Всб макс: 4А / Мин: 0А

Распределитель питания PDB-PT112-2424

O/P: 12 В/54

+5В Макс.: 25А

+3,3 В Макс.: 25 А

-12 В Макс.: 0,6 А

Сертификация Платиновый сертификат

Безопасность источника питания/EMC BSMI, CCC, CE/EMC, FCC класс A, TUV/CB, UL/CUL

Рельсы для монтажа ИБП
	
	

	
	
	
	Программное обеспечение:

Microsoft Win 11 Pro 64-bit Russian OEM 1pk DSP OEI DVD (FQC- 10547)
	
	

	3.
	Сервер кодирования
	Server AS-R100/2  или эквивалент
	Сервер в составе: Платформа – 1 шт., Процессор серверный – 1 шт., Модуль памяти – 2 шт., Видеокарта – 1 шт., Твердотельный накопитель SSD

на 500GB – 2 шт.

Характеристики входящего в состав Сервера оборудования: 
	Шт.
	1

	
	
	
	Платформа:

Материнская плата Super X12SPW-TF
Одинарный разъем P+ (LGA 4189)

Поддержка масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 3-го поколения

Поддержка процессора TDP 270 Вт

Ядра до 36С/72Т

До 60 МБ кэш-памяти

Объем памяти: 8 слотов DIMM

До 2 ТБ: 8x 256 ГБ DRAM

До 3 ТБ: 4x 256 ГБ DRAM и 4x 512 ГБ PMem

Тип памяти: 3200/2933/2666 МГц ECC DDR4 RDIMM; LRDIMM

Энергонезависимая память Intel® Optane™ серии 200

Напряжение памяти до 1.2 В

Обнаружение ошибок да

Сата SATA3 (6 Гбит/с); Поддержка RAID 0/1/5/10

NVMe; Поддержка RAID 0/1/5/10 (*требуется аппаратный ключ VROC)

Чипсет Intel® C621A

Сетевое подключение 2x 10GbE BaseT с Intel® X550

Поддержка интеллектуального интерфейса управления платформой IPMI 2.0 с виртуальными носителями через локальную сеть и поддержкой KVM-over-LAN

Порты 10 портов SATA (6 Гбит/с), 1 выделенный порт IPMI LAN RJ45, 2 порта RJ45 10GBase-T LAN, 4 порта USB 3.2 Gen 1 (2 спереди; 2 сзади), 3 порта USB (2 разъема; 1 тип A), 2 порта USB 2.0 (2 сзади), 1 порт VGA 2, 2 COM-порта (1 на передней и 1 на задней панелях), 2 порта Super DOM (диск на модуле) со встроенным питанием

Флэш-память EEPROM AMI 32 МБ SPI

Программное обеспечение IPMI2.0, Redfish API, SSM, Intel® Node Manager, SPM, KVM with dedicated LAN, SUM, NMI

Управление питанием ACPI/APM

Для наблюдения 7+1 фазовый регулятор напряжения, мониторинг за ядер ЦП, напряжением набора микросхем, памяти

Вентиляторы с тахометром

Разъемы для вентиляторов с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ)

Монитор состояния для контроля скорости

Мониторинг среды ЦП и шасси

Термоконтроль для разъемов вентилятора

Форм фактор 1U для монтажа в стойку

Высота не более 43 мм

Ширина не более 437 мм

Глубина не более 597 мм

Вес нетто не более 11.34 кг

Кнопки включение/выключение питания, кнопка UID

Светодиоды активность устройства, LAN 1 активность, LAN 2 активность, состояние питания, системная информация

Слоты расширения 2 слота(ов) PCIe 4.0 x16 FHFL, 1 слот(ы) PCIe 4.0 x16 LP

Дисковые отсеки 10 отсеков для 2,5-дюймовых дисков SATA (4 гибридных 2,5-дюймовых NVMe)

M.2 1x PCIe 3.0 x 4 и SATA, М-ключ, 2280, 22110

Наличие фиксаторов от случайного открывания дисковых накопителейОхлаждение 1 вентилятор(ы) охлаждения AOC (дополнительно), 5 вентиляторов PWM 40x40x56 мм, вращающихся в противоположных направлениях

Источник питания 1U 750 Вт с резервированием, ширина 54,5 мм

Общая выходная мощность 750 Вт

Входной переменный ток 750 Вт: 100–240 В переменного тока / 3,8–8 А / 50–60 Гц

Сертификация платиновый уровень

+12 В Макс: 62 А / Мин: 0,5 А

Рабочая температура 10°C ~ 35°C

Температура в нерабочем состоянии от -40°C до 70°C

Рабочая относительная влажность от 8% до 90% (без конденсации)

Относительная влажность в нерабочем состоянии от 5% до 95% (без конденсации)
	
	

	
	
	
	Процессор серверный:

Intel Xeon Gold 5317

Литография не более 10 нм

Количество ядер не менее 12

Количество потоков не менее 24

Максимальная тактовая частота в режиме Turbo не менее 3,60 ГГц

Базовая тактовая частота процессора не менее 3,00 ГГц

Кэш-память18 МБ

Скорость Intel UPI 11.2 GT/s
Количество каналов UPI 3

Расчетная мощность не более 150 Вт

Макс. объем памяти 6 ТБ

Типы памяти DDR4-2933

Максимальная скорость памяти не менее 2933 МГц

Макс. число каналов памяти не менее 8

Поддержка энергонезависимой памяти Intel Optane DC да

Поддержка памяти ECC да

Масштабируемость 2S

Редакция PCI Express 4,0

Макс. кол-во каналов PCI Express 64

Поддерживаемые разъемы FCLGA 4189

Максимальная температура 84°C

Размер корпуса 77.5 x 56.5 мм

Технология Intel Speed Select — режим Core Power Да

Технология Intel Speed Select — режиме Turbo Frequency Да
Технология Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) Да
Технология Intel Speed Select Technology (Intel SST) — базовая частота Да
Ядра с высоким приоритетом не менее 4

Частота ядер с высоким приоритетом не менее 3.20 ГГц

Ядра с низким приоритетом не менее 8

Частота ядер с низким приоритетом не менее 2.80 ГГц

Технология Intel Resource Director Technology (Intel RDT) Да
Технология Intel Speed Shift Да
Технология Intel Turbo Boost 2,0

Технология Intel Hyper-Threading Да
Intel TSX-NI Да
Архитектура Intel 64 Да
Расширения набора командIntel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512

Количество модулей AVX-512 FMA 2

Технология Intel Volume Management Device (VMD) Да
Intel Crypto Acceleration Да
Поддержка Intel Platform Firmware Resilience Да
Intel Total Memory Encryption Да
Новые команды Intel AES Да
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX)Да с Intel SPS

Максимальный размер анклава кэш-памяти страниц Enclave Page Cache (EPC) для Intel SGX 64 Гб
Технология Intel Trusted Execution Да

Функция Бит отмены выполнения Да

Технология Intel Run Sure Да

Управление выполнением на основе режимов (MBE) Да

Технология виртуализации Intel (VT-x) Да

Технология виртуализации Intel для направленного ввода/вывода (VT-d) Да

Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) Да
	
	

	
	
	
	Модуль памяти:

Тип памяти DDR4

Форм-фактор DIMM

Тактовая частота 3200 МГц
Объем модуля 16 ГБ
Поддержка ECC да
Reg w/Parity Thermal Sensor
	
	

	
	
	
	Видеокарта:

nVidia RTX A4000 
Объем видеопамяти 16 ГБ

Тип памяти GDDR6

Разрядность шины памяти 256 бит

Техпроцесс не более 8 нм

Тип подключения PCI Express 4.0

Есть необходимость дополнительного питания

Количество поддерживаемых мониторов 4

Максимальное разрешение 7680x4320

Объем видеопамяти 16384 МБ

Поддержка технологий CUDA, HDCP, Vulkan

Разъем дополнительного питания 6 pin

TDP 140 Вт

Количество вентиляторов 1

Длина 241 мм

Высота 112 мм

Количество занимаемых слотов 1

Разъемы выход DisplayPort x 4


Версия DisplayPort 1.4a

Количество RT ядер не менее 48 шт.

Количество тензорных ядер не менее 192 шт.

Версия DirectX 12 Ultimate

Версия OpenGL 4.6

Версия OpenCL 3.0

Версия шейдеров 6.6
	
	

	
	
	
	Твердотельный накопитель SSD

на 500GB:

Samsung 980 PRO MZ-V8P500BW
Тип SSD M.2 накопитель

Объем накопителя 500 ГБ

Форм-фактор 2280

Физический интерфейс PCI-E 4.0 x4 Gen3
NVMe M.2 есть

Количество бит на ячейку 3 бит TLC

Структура памяти 3D NAND

DRAM буфер есть

Объем DRAM буфера 512 МБ

Максимальная скорость последовательного чтения не менее 6900 Мбайт/сек

Максимальная скорость последовательной записи не менее 5000 Мбайт/сек

Чтение случайных блоков 4 Кбайт (QD32) 800000 IOPS

Запись случайных блоков 4 Кбайт (QD32) 1000000 IOPS

Максимальный ресурс записи (TBW) 300 ТБ

Время наработки на отказ 1500000 ч

DWPD 0.33

Энергопотребление 7.4 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания 0.035 Вт
Аппаратное шифрование данных есть

Длина не более 80 мм

Ширина не более 22 мм

Толщина не более 2.38 мм

Вес не более 9 г
	
	


При предложении поставки эквивалентного товара допускается поставка полного аналога включая функциональные, массо-габаритные и внешние данные. Фирма-производитель поставляемого аналога должна иметь представительство в Российской Федерации в целях обеспечения постгарантийной сервисной поддержки. Если участник предлагает Товар эквивалентный Товару, запрашиваемому Покупателем, то в заявке предлагаемый эквивалентный Товар должен быть указан без сопровождения словами «или эквивалент». Покупатель должен иметь возможность четко определить, какой Товар будет ему поставлен на основании заявки участника закупки. Участник закупки должен предложить Товар в соответствии с Техническим заданием на поставку Товара или эквивалент при условии, что такая замена по существу равноценна или превосходит по качеству Товар, указанный Покупателем в Техническом задании. Эквивалентность Товаров определяется в соответствии с показателями, изложенными в Техническом задании. Эквивалент Товара – это равноценный или превосходящий по качеству Товар, который должен иметь аналогичные или превосходящие по качеству характеристики, указанные Заказчиком. Поставка полнофункциональных эквивалентов допускается в случаях, когда они имеют характеристики не хуже указанных техническом задании.
4.1. Упаковка Товара (каждого отдельного грузового места) должна обеспечивать его сохранность во время перевозки и хранения, достаточную для обеспечения его сохранности при обычных погрузочно-разгрузочных работах. 

4.2. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать стандарту образцов, описаний, технических условий. Маркировка Товара должна содержать: наименование Товара, серийный номер изделия, наименование изготовителя, адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

4.3. Весь поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации. На Товаре не должно быть следов повреждений и изменений. 
4.4. При осуществлении поставки Товара Поставщик обязан предоставить сертификаты соответствия Товара и паспорта изделий. При наличии в комплекте Товара Покупателю передаются технические описания и инструкции по эксплуатации. К Товару, подлежащему прослеживаемости, документы, удостоверяющие соответствие требованиям технических регламентов (сертификат соответствия или декларация о соответствии), и эксплуатационная документация (паспорт изделия, инструкция по применению (эксплуатации)) прилагаются в обязательном порядке. Указанная документация должна быть на русском языке.
4.5. Поставщик обязуется передать Покупателю товарные накладные, оформленные по форме ТОРГ-12, счета-фактуры или УПД и другие документы, необходимые для приемки Товара. В случае, если Товар подлежит прослеживаемости, Поставщик обязуется предоставлять счета-фактуры или УПД, в том числе корректировочные счета-фактуры или УПД, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. В таких счетах-фактурах или УПД Поставщик обязан указать следующие сведения: 1) регистрационный номер партии Товара, подлежащего прослеживаемости; 2) количественная единица измерения Товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости; 3) количество Товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения Товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости. При этом, в случае осуществления доставки Товара привлеченным Поставщиком перевозчиком, фактическое получение Товара Покупателем от Поставщика осуществляется по транспортной накладной, не являющейся первичным учетным документом для приемки Товара; в случае осуществления доставки Товара собственными силами Поставщика, фактическое получение Товара Покупателем от Поставщика осуществляется по Акту сдачи-приемки Товара, не являющимся первичным учетным документом для приемки Товара.

5. Гарантии:

5.1. Поставщик гарантирует, что Товар изготовлен из качественных и безопасных материалов, в соответствии с технологией, обычно применяемой изготовителем при изготовлении такого рода Товара, а также, что Товар отвечает действующим в Российской Федерации требованиям и нормативам, применяемым к такого рода товарам.

5.2. Товар должен быть пригоден для его использования по назначению и соответствовать установленным Договором требованиям в течение гарантийного срока, составляющего не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной или УПД. На Товар, в отношении которого изготовителем предусмотрен более длительный гарантийный срок, устанавливается гарантийный срок, предусмотренный изготовителем. 

5.3. Если в течение гарантийного срока выявляются дефекты и/или некомплектность Товара, Поставщик обязуется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента письменного обращения Покупателя за свой счет устранить обнаруженные недостатки путем исправления либо замены дефектного Товара и/или его частей, а также поставить недостающий Товар. Гарантийный срок продлевается на срок, затраченный на устранение недостатков и ввод Товара в эксплуатацию. Гарантийный срок на Товар, переданный Поставщиком взамен некачественного Товара, исчисляется в порядке, установленном пунктом 6.2 Договора.

5.4. Устранение недостатков Товара в течение гарантийного срока осуществляется Поставщиком с выездом в место нахождения Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного обращения Покупателя. При этом Поставщик обязан предварительно, предоставить Покупателю список своих представителей, привлекаемых для устранения недостатков Товара (с указанием паспортных данных), а также перечень вспомогательного оборудования, подлежащего проносу (провозу) на территорию Покупателя и необходимого для проведения (обеспечения) работ.

5.5. В течение гарантийного срока все расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности Товара, и его заменой, включая расходы по доставке, хранению и, в случае поставки импортного Товара – таможенные расходы, несет Поставщик.

5.6. Для рассмотрения по существу претензии Покупателя, в месте нахождения Товара может быть создана комиссия из представителей Поставщика и Покупателя. Комиссия должна в согласованные сроки установить причины возникновения недостатков Товара. По результатам работы комиссии составляется акт о причинах возникновения недостатков Товара.
	
	ПриложеНие №2

к Извещению о закупке




Обоснование начальной (максимальной) цены 

Для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора применялся Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Потенциальным исполнителям были направлены запросы коммерческих предложений. 
	Используемый метод определения НМЦД с обоснованием:
	Метод сопоставимых рыночных цен



	№

п/п
	Исполнитель
	Предоставляемые услуги 
	Сумма (руб.)

	1.
	Исполнитель № 1
	Поставка Товара – системные блоки и серверы кодирования

	4 379 604,00 

	2.
	Исполнитель № 2
	
	4 598 583,00

	Обоснование цены Договора

	Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете

Н(М)ЦД, ЦКЕП
	Средняя арифметическая цена за единицу <ц>
	Среднее квадратичное отклонение

[image: image1.png]



	коэффициент вариации цен V (%) 

(не должен превышать 33%)

[image: image2.png]*100

<y>





	
	4 489 093,50 руб.
	154 841,54
	3,45 %

	Коэффициент вариации - менее 33%. Совокупность цен принимается однородной.


Согласно Положению о закупках АО «ГАТР», «при проведении процедуры анализа рынка Заказчик производит расчет начальной (максимальной) цены договора, путем вычисления среднего арифметического значения цены между несколькими выбранными источниками цены, с учетом объема денежных средств, предусмотренного для конкретной закупки».
Среднее арифметическое значение цены среди поступивших коммерческих предложений составило 4 489 093 (Четыре миллиона четыреста восемьдесят девять тысяч девяносто три) рублей 50 копеек.

Так как данная сумма превышает объем денежных средств, предусмотренного для данной закупки, Комиссией по закупкам было принято решение сформировать начальную (максимальную) цену договора как наименьшее значение по полученным коммерческим предложениям.

Наименьшее значение цены договора из Коммерческих предложений – 4 379 604 (четыре миллиона триста семьдесят девять тысяч шестьсот четыре) рубля, 00 копеек. 
Итого расчетная начальная (максимальная) цена договора составляет: 4 379 604 (четыре миллиона триста семьдесят девять тысяч шестьсот четыре) рубля, 00 копеек.         
В стоимость договора включены все расходы Исполнителя, необходимые для исполнения обязательств по Договору, в том числе все необходимые в соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

	ПриложеНие №3

к Извещению о закупке

«ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ»


	
	Куда: Акционерное общество «Городское агентство по телевидению и радиовещанию»

197022, Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д.6


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

     От «_____»                                  2023 г.

1. Сведения об участнике закупки:

	№ п/п
	Наименование
	Сведения

	1
	Статус участника закупки (юридическое лицо/ физическое лицо/индивидуальный предприниматель)
	

	2
	Наименование участника закупки: 
Полное, фирменное (при наличии) наименование юридического лица в соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц; 
Фамилия, Имя, Отчество физического лица.
	ВНИМАНИЕ!!! Здесь и далее указано пояснение по заполнению котировочной заявки (его необходимо удалить при заполнении заявки) 

В данном пункте обязательно указывается полное наименование Участника, включая его организационно-правовую форму

	3
	Сокращенное наименование организации
	

	4
	Организационно-правовая форма
	

	5
	Сведения о месте нахождения в соответствии с ЕГРЮЛ (для юридических лиц),

Сведения о месте жительства (для физических лиц)
	При формировании информации о месте нахождения или месте жительства (места пребывания) участника закупки, указываются следующие сведения:

- наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации;

- почтовый индекс места нахождения участника закупки, 

- тип населенного пункта, наименование населенного пункта, 

- тип и наименование элемента планировочной структуры (квартал, микрорайон, иные) (при наличии);

- тип и наименование объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, шоссе, переулок, проезд, набережная, площадь, иные) (при наличии);

- тип и цифровое или буквенно-цифровое обозначение объекта адресации (дом, владение, иные, в том числе корпус, строение, квартира, офис) (при наличии); 

	6
	ИНН
	Идентификационный номер налогоплательщика (далее ИНН) участника закупки в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. При отсутствии ИНН у физического лица в данной строке обязательно указывается информация «ИНН отсутствует»

	7
	КПП
	

	8
	Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства
	

	9
	Основание полномочий лица, подписывающего заявку (Доверенность № ___ от ____ 20_ г. и т.д.) 
	Не указывается в случае подписания заявки Индивидуальным предпринимателем.
Указывается, если заявку подписывает не руководитель участника закупки (юридическое лицо)

	10
	Ф.И.О. контактного лица участника.

Телефон и адрес электронной почты контактного лица участника
	Контактное лицо для оперативного обмена информацией по заключению договора. В данном разделе необходимо ФИО, должность, телефон и электронный адрес контактного лица.


2. Условия исполнения договора, предлагаемые участником: 
	№ п/п
	Наименование Товара
	Модель и марка Товара
	Характеристики Товара
	Страна происхождения Товара
	Код по ТН ВЭД
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена ед. с учетом НДС (20%), руб.
	Стоимость, с учетом НДС (20%), руб.

	1.
	Системный блок
	заполнить
	Системный блок в составе: Материнская плата – 1 шт., Радиатор – 1 шт., Процессор – 1 шт., Оперативная память – 4 шт., Видеокарта – 1 шт., Жесткий диск SATA – 1 шт., Твердотельный накопитель SSD
на 500GB– 1 шт., Твердотельный накопитель

SSD на 1 Tb – 1 шт., Корпус – 1 шт., Блок питания – 1 шт., Операционная система – 1 шт.

Характеристики входящего в состав Системного блока оборудования: 
	В данной графе перечисляется страна происхождения каждого оборудования входящего в состав поставляемого Товара
	Графа заполняется в случае, если Товар подлежит прослеживаемости
	Шт.
	2
	
	

	
	
	
	Материнская плата:
Gigabyte X299 UD4 Pro
Форм-фактор ATX

Высота      заполнить  мм

Ширина  _ заполнить      мм

Сокет LGA2066
Встроенный центральный процессор нет

Чипсет Intel X299
Техпроцесс    заполнить   нм

Мощность чипсета    заполнить    Вт

AMI UEFI BIOS
Поддержка SLI/CrossFire X
Форм фактор поддерживаемой памяти DIMM, RDIMM
Тип поддерживаемой памяти DDR4

Поддержка режима ECC нет

Поддержка буферизации нет

Количество разъёмов 8 DIMM-разъёмов
Архитектура памяти четырёхканальная
Минимальная частота памяти         заполнить     МГц

Максимальная частота памяти      заполнить        МГц
Максимальный объем памяти      заполнить           ГБ
Поддержка Intel Optane Memory
Тип и количество портов SATA  8x SATA 6Gb/s
Количество разъемов M.2 :
Форм-фактор M.2 накопителя 22110, 2280, 2260, 2242

Поддержка NVMe есть

Режим работы SATA RAID  0, 1, 5, 10
Разъем mSATA нет

Контроллер IDE нет

Количество слотов PCI-E x16 5
Версия PCI Express 3.0

Внутренние коннекторы USB на плате 2 USB 2.0/1.1, 2 USB 3.1
Количество и тип USB на задней панели 6 USB 3.1 Gen1, 2 USB 3.1 Gen 2 type-A красного цвета, на выносных планках доступны 4 USB 2.0/1.1, 4 USB 3.1
Количество аудио разъёмов 6 (Center/ Subwoofer Speaker Out/ Rear Speaker Out/ Side Speaker Out/ Line in/ Line out/ Mic in)
Цифровые аудио порты (S/PDIF) оптический выход 1
Порты PS/2 комбинированный
Количество сетевых портов (RJ-45) 1

Звук Realtek High Definition Audio
Звуковая схема 2/4/5.1/7.1
Чипсет звукового адаптера Realtek ALC1220
Чипсет сетевого адаптера Intel GbE LAN
Скорость сетевого адаптера 10/100/1000 Мбит/с
Встроенный адаптер Wi-Fi нет

Bluetooth нет

4-pin разъемы для системных вентиляторов:  заполнить
3-pin разъемы для системных вентиляторов нет

Основной разъем питания 24-pin

Разъем питания процессора 8-pin

Контроль за состоянием системы автоматический
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Радиатор:

Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme Rev. B TDP 320Вт
Сокеты Intel LGA 775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066

Тип конструкции башенный

Рассеиваемая мощность заполнить Вт
Материал основания медь

Материал радиатора алюминий

Количество тепловых трубок:  заполнить
Диаметр тепловых трубок 6 мм

Покрытие основания, радиатора и трубок никель

Разъем для подключения вентиляторов 4-pin

Количество вентиляторов в комплекте:  заполнить
Размеры комплектных вентиляторов 150мм*140мм
Максимальная скорость вращения  заполнить  об/мин

Минимальная скорость вращения     заполнить    об/мин

Максимальный уровень шума   заполнить     дБ
Максимальное статическое давление 29.4 Па
Максимальный воздушный поток     заполнить               CFM (куб.фут/м)

Время безотказной работы заполнить 120000ч
Регулировка скорости вращения (PWM) автоматическая

Номинальный ток 0.6 А

Номинальное напряжение 12 В

Тип подшипника двойной шарикоподшипник
Комплектация комплект крепления, термопаста в отдельной емкости
Размеры всего изделия  заполнить 
Вес  заполнить кг


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Процессор:

Intel Core i9 10980XE 

Ядро Cascade Lake-X

Гнездо процессора LGA 2066

Количество ядер  заполнить
Количество потоков  заполнить 
Тактовая частота базовая  заполнить ГГц

Максимальная тактовая частота в режиме Turbo  заполнить ГГц

Тактовая частота в режиме Turbo Boost Max   заполнить  Ггц

Кэш-память  заполнить Мб

Разрядность вычислений 64 bit

Техпроцесс  заполнить нм

Пропускная способность шины (GT/s) 8

Тепловыделение  заполнить Вт

Максимально допустимая температура  заполнить °С

Тип поставки BOX
Система охлаждения нет

Тип памяти DDR4

Максимальный объем памяти  заполнить ГБ

Частота памяти не менее 2933МГц

Количество каналов памяти  заполнить 
Встроенный контроллер памяти есть

Пропускная способность памяти 94 GB/s

Поддержка памяти ECC отсутствует

Редакция PCI Express 3.0

Количество каналов PCI Express  заполнить Встроенное графическое ядро нет

Наборы инструкций и технологии AVX-512

Усовершенствованные технологии Intel DL Boost, память Intel Optane, Intel Turbo Boost Max 3.0, Intel Hyper-Threading, виртуализация Intel VT-x и VT-d, команды шифрования Intel AES

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Оперативная память:

Crucial DRAM Ballistix BL16G26C16U4W 16GB DDR4 x4  
Тип памяти DDR4

Форм-фактор DIMM 288-контактный

Тактовая частота  заполнить МГц
Пропускная способность  заполнить МБ/с
Объем 4 модуля по 16 ГБ
Поддержка ECC нет

Поддержка XMP есть

Буферизованная (Registered) нет

CAS Latency (CL) 16

RAS to CAS Delay (tRCD) 18

Row Precharge Delay (tRP) 18

Количество чипов каждого модуля 16
Напряжение питания 1.35 В
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Видеокарта:

GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 24GB
Графический процессор GeForce RTX 3090 Ti
Ядра NVIDIA CUDA 10752 блоков
Поддержка стандартов DirectX 12 Ultimate, API Vulkan RT, OpenGL 4.6
Технологический процесс  заполнить нм
Архитектура NVIDIA Ampere
Базовая тактовая частота (МГц)  заполнить МГц
Тактовая частота с ускорением (МГц)  заполнить МГц
Число текстурных блоков  заполнить
Число блоков растеризации  заполнить 
Максимальная температура  заполнить 
Поддержка трассировки лучей да

Аппаратное ускорение трассировки лучей 84

Версия шейдеров 6.6

Объем видеопамяти  заполнить ГБ
Тип памяти GDDR6

Эффективная частота памяти  заполнить МГц
Разрядность шины памяти 384 бит

Максимальная пропускная способность памяти  заполнить Гбайт/с
Интерфейс подключения PCI-E

Версия PCI Express 4.0
Поддержка NVLink

Видео разъемы HDMI 2.1 (1 шт.), Display Port (3 шт.) 1.4а
Максимальное разрешение 7680x4320

Количество одновременно подключаемых мониторов 4

Разъемы дополнительного питания PCIe 8-pin x3
Максимальное энергопотребление 450 Вт
Рекомендуемый блок питания 850 Вт

Размеры дополнительного питания 16 pin
Тип охлаждения активное воздушное

Тип и количество установленных вентиляторов 3 осевых
Количество занимаемых слотов расширения 3.5
Технологии NVIDIA DLSS, Reflex, Broadcast, Resizable Bar, Ansel, FreeStyle, ShadowPlay, Highligts, G-Sync, Omniverse, GPU Boost
Длина видеокарты  заполнить мм
Ширина видеокарты  заполнить мм

Толщина видеокарты  заполнить мм

Комплектация кронштейн, переходник 16 pin на 8 pin х 3


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Жесткий диск SATA:

WD Ultrastar HС320

Форм-фактор 3.5``

Интерфейс SATA 6 Гб/с

Максимальная скорость интерфейса 600 Мб/с

Емкость 8 ТБ


Объем буфера 256 МБ


Скорость вращения  заполнить  об/мин


Среднее время задержки (Latency)  заполнить мс

Среднее время доступа, чтение  заполнить мс

Среднее время доступа, запись  заполнить мс

Ударостойкость при работе 70 G

Ударостойкость при хранении 300 G

Уровень шума простоя 29 дБ

Уровень шума работы 36 дБ

Время наработки на отказ 2000000 ч

Поддержка секторов 4 КБ

Потребляемая мощность 8.8 Вт

Потребляемая мощность в спящем режиме 7.4 Вт

Макс. рабочая температура 60 °C

Высота 26.1 мм

Длина 147 мм

Ширина 101.6 мм

Вес  заполнить г


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Твердотельный накопитель SSD на 500GB:
SSD Samsung 500GB 970 EVO Plus MZ-V7S500BW

Объём 500 Гб
Контроллер Samsung Phoenix

Тип памяти 3-bit MLC
Интерфейс NAND памяти V-NAND

Буферная память 512 МБ
Форм-фактор 2280

Длина 80.15 мм
Ширина 22.15 мм
Толщина 2.38 мм

Разъем M.2
Интерфейс PCI-E 3.0 x4

NVMe 1.3
Максимальная скорость последовательного чтения (Мбайт/с)  заполнить Мбайт/сек

Максимальная скорость последовательной записи (Мбайт/с)  заполнить Мбайт/сек
Максимальная пропускная способность на чтение 3.5 Гб/с

Максимальная пропускная способность на запись 3.3 Гб/с

IOPS чтения 480 тыс.
IOPS записи 550 тыс.
Ресурс работы, TBW  300 Тб
MTBF (Среднее время между отказами) 1.5 млн ч

Максимальная перегрузка (ударостойкость) 1500 G (0.5 мс)

Поддержка команды TRIM есть

Энергопотребление 5.8, максимум 9 Вт

Вес  заполнить г.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Твердотельный накопитель SSD на 1 Tb:

SSD Samsung 1 Tb 970 EVO plus MZ-V7S1T0BW
Объём 1 Тб
Контроллер Samsung Phoenix

Тип памяти 3-bit MLC
Интерфейс NAND памяти V-NAND

Буферная память 1024 МБ
Форм-фактор 2280

Длина 80.15 мм
Ширина 22.15 мм
Толщина 2.38 мм

Разъем M.2
Интерфейс PCI-E 3.0 x4

NVMe 1.3
IOPS чтения 600 тыс.
IOPS записи 550 тыс.
Максимальная скорость последовательного чтения (Мбайт/с)  заполнить Мбайт/сек

Максимальная скорость последовательной записи (Мбайт/с)  заполнить Мбайт/сек
Максимальная пропускная способность на чтение  заполнить Гб/с

Максимальная пропускная способность на запись  заполнить  Гб/с

Ресурс работы, TBW  600 Тб
MTBF (Среднее время между отказами) 1.5 млн ч

Максимальная перегрузка (ударостойкость) 1500 G (0.5 мс)

Поддержка команды TRIM есть

Энергопотребление 5.8, максимум 9 Вт

Вес  заполнить г

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZALMAN Z9 Iceberg 
Типоразмер Midi-Tower
Форм-фактор ATX, Micro ATX, Mini ATX, E-ATX
Форм-фактор совместимых блоков питания ATX
Размещение блока питания нижнее

Максимальная длина блока питания  заполнить мм

Горизонтальные слоты расширения 7

Вертикальные слоты расширения 3

Максимальная длина устанавливаемой видеокарты  заполнить мм

Максимальная высота процессорного кулера 185 мм

Количество отсеков 2.5`` накопителей 3 шт.

Количество отсеков 3.5`` накопителей 2 шт.
Фронтальные разъемы USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 GEN 1 Type-A x 2, USB 3.2 GEN 2 Type-C, 3.5 мм jack аудио, 3.5 мм jack микрофон
Вентиляторы в комплекте 2х140 мм

Поддержка фронтальных вентиляторов 2х200 или 3х140 или 3х120 мм

Поддержка тыловых вентиляторов 1х140 1х120 мм

Поддержка верхних вентиляторов 2х140 или 3х120 мм

Поддержка нижних и боковых вентиляторов нет 

БП не установлен
Фиксация боковых панелей винты сзади

Вырез в районе крепления кулера CPU есть

Прокладка кабелей за задней стенкой есть

Возможность установки СЖО есть

Фронтальный монтажный размер радиатора СЖО 120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм, 360 мм

Верхний монтажный размер радиатора СЖО 120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм, 360 мм

Тыловой монтажный размер радиатора СЖО 120 мм, 140 мм

Пылевой фильтр есть

Материал корпуса пластик, сталь, закаленное стекло

Толщина металла 0.7 мм

Наличие окна на боковой стенке слева
Размеры корпуса ШхВхГ (внешние) не более 473 х 245 х 496 мм
Вес корпуса  заполнить кг.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Блок питания:

PWS-1K25P-PQ 
Мощность 1200 Вт


Форм-фактор ATX


PFC активный

Система охлаждения 1 вентилятор

Диаметр вентилятора  заполнить мм

Тип разъема для материнской платы 24 pin


Количество разъемов 4-pin CPU 1

Количество разъемов 8-pin CPU 2

Количество разъемов 6-pin PCI-E 2

Количество разъемов 6+2-pin PCI-E 4

Количество разъемов 15-pin SATA 2

Количество разъемов 4-pin Molex 6

Количество разъемов 4-pin Floppy 2

Стандарт эффективности 80 PLUS Platinum


Функции защиты защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, защита от перенапряжения

Ширина  заполнить мм

Высота  заполнить мм

Глубина  заполнить мм

Минимальное входное напряжение 100 В

Максимальное входное напряжение 240 В

Ток по линии +3.3 В 20 А

Ток по линии +5 В 20 А

Ток по линии +12 В 1 83 А

Ток по линии +5 В Standby 3А


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Операционная система

Windows 10 Professional x64

Ключ/Лицензия
	
	
	
	
	
	

	2.
	Сервер кодирования
	заполнить
	Сервер в составе: Материнская плата – 1 шт., Дополнительный компонент – 1 шт., Радиатор – 1 шт., Процессор десктопный – 1 шт., Модуль памяти – 2 шт., Видеокарта – 1 шт., Жёсткий диск SATA – 1 шт.,  Твердотельный накопитель SSD

на 500GB – 2 шт., Корпус- 1 шт., Программное обеспечение – 1 шт.

Характеристики входящего в состав Сервера оборудования: 
	В данной графе перечисляется страна происхождения каждого оборудования входящего в состав поставляемого Товара
	Графа заполняется в случае, если Товар подлежит прослеживаемости
	Шт.
	4
	
	

	
	
	
	Материнская плата:

X13SAZ-F New

Процессор Intel® Core™ i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron 13-го/12-го поколения
Поддержка одного сокета LGA-1700

заполнить ядер

Форм фактор Micro-ATX
Габариты  заполнить 24,38 см х 24,38 см
TDP ЦП поддерживает до 125 Вт TDP
Чипсет Intel® R680E

Контроллер Intel® R680E для 4 портов SATA3 (6 Гбит/с); RAID 0,1,5,10

До 128 ГБ UDIMM без буферизации ECC/non-ECC, DDR5-4400 МГц, в 4 слотах DIMM

Тип памяти 4400/4000/3600 МТ/с

Размеры модулей DIMM 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ

Напряжение памяти 1.1 В

Исправляет однобитовые ошибки, обнаруживает двухбитовые ошибки (используя память ECC)

Интерфейсы 1 слот PCIe 5.0 x16, 2 слота PCIe 4.0 x4, 1 порт PCIe 4.0 x4 OCulink
Интерфейс M.2: 1 слот PCIe 4.0 x4
M.2 Форм-фактор: 2280/22110
Ключ M.2: M-Key

SATA 4 порта SATA3 (6 Гбит/с)

Порты 2 порта USB 2, 6 портов USB 3.2 Gen2 (4 сзади типа A), 2 порта USB 3.2 Gen1

4 COM-порта (2 разъема RS232/422/485; 2 разъема RS232)

Двойная 2,5-гигабитная локальная сеть с сетевым контроллером Intel® Ethernet i225LM [AMT/vPro]

4 независимых дисплея (1 порт VGA, 2 порта DP++, 1 порт HDMI 2.0b, 1 порт DVI-D)

Поддерживает входную мощность 12 В постоянного тока

Встроенный TPM2.0

Аудио 1x ALC 888S HD Audio порт(ы) ALC 888S HD Audio

Биос ACPI 6.1, SMBIOS 3.0 or later, PCI FW 3.0, UEFI 2.7, RTC (Real Time Clock)

Программы SuperDoctor® 5, SUM, AMT, vPro, IPMI (интеллектуальный интерфейс управления платформой) версии 2.0 с поддержкой KVM, IPMICFG, IPMIView для Linux/Windows, SMCIPMITool

Мониторинг VBAT, температура памяти, температура процессора, напряжение чипсета, 4 вентилятора с контролем тахометра, 1,05 (PCH), +5 В в режиме ожидания, +5 В, +3,3 В, +12 В, +1,8 В, +1,5 В, +1,35 В, 5 вентиляторов с мониторингом состояния тахометра, светодиодным индикатором пульса BMC/IPMI, двойной зоной охлаждения, UID

Мониторинг среды ЦП и шасси, теплового отключения ЦП

RoHS, разъем M.2 NGFF, обнаружение проникновения в корпус, разъем питания ATX, управление питанием ACPI, источник питания 12 В постоянного тока или ATX

5x 4-контактных разъема для вентиляторов (до 5 вентиляторов)

Диапазон рабочих температур  заполнить °C

Диапазон нерабочих температур  заполнить °C

Рабочий диапазон относительной влажности  заполнить %
Диапазон относительной влажности в нерабочем состоянии  заполнить %
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Дополнительный компонент:

Плата расширения RSC-S-6G5
Форм фактор 1U LHS
Слоты 1 PCI-E 5.0 X16
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Радиатор:

Cooler CPU Dynatron Q3 

Максимальная мощность процессора 125 Вт

Тип разъёма 4-контактный ШИМ

Типы сокетов 1700

Тип подшипника двойной шар

Материал медь

Напряжение 12 В

Контакт выводного провода контакт 1-черный (-), контакт 2-желтый (+), контакт 3-зеленый (тахометр/выходной сигнал), контакт 4-синий (ШИМ)

Ориентации переключаемые без вмешательства бортовых компонентов

Скорость вентилятора при 20%  заполнить об/мин

Скорость вентилятора при 50%  заполнить об/мин

Скорость вентилятора при 100%  заполнить об/мин

Мощность: при рабочем цикле 0~20%  заполнить Вт, при рабочем цикле 50%  заполнить Вт, при рабочем цикле 100%  заполнить Вт

Расход воздуха: при рабочем цикле 0~20%: 6,5 кубических футов в минуту,

при рабочем цикле 50 %: 11,2 кубических футов в минуту, при рабочем цикле 100 %: 22,28 кубических футов в минуту

Уровень шума: при рабочем цикле 0~20%  заполнить  дБА, при рабочем цикле 50%  заполнить дБА, при рабочем цикле 100%  заполнить дБА

Давление воздуха:  При рабочем цикле 0~20%: 2,27 мм H2O, при рабочем цикле 50%: 18,56 мм H2O, при рабочем цикле 100%: 74,18 мм H2O

Термопаста SHIN-ETSU 7762 Предварительно напечатанная

Размеры  заполнить мм

Вес  заполнить
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Процессор десктопный:

Intel Core i9-12900 

Кодовое название Alder Lake
Литография Intel  заполнить 
Количество ядер  заполнить 
Количество ядер Performance-core  заполнить Количество ядер Efficient-core  заполнить
Количество потоков  заполнить
Максимальная тактовая частота в режиме Turbo  заполнить  ГГц

Частота технологии Intel® Turbo Boost Max 3.0  заполнить  ГГц

Максимальная тактовая частота в режиме Turbo ядра Performance-core  заполнить ГГц

Максимальная тактовая частота в режиме Turbo ядра Efficient-core  заполнить  ГГц

Базовая тактовая частота ядра Performance-core  заполнить  ГГц

Базовая тактовая частота ядра Efficient-core  заполнить ГГц

Кэш-память 30 MB Intel Smart Cache

Общий объем кэш-памяти 2 уровня  заполнить МБ

Базовая мощность процессора 65 Вт

Максимальная мощность в режиме Turbo  заполнить Вт

Макс. объем памяти 128 Гб
Типы памяти Up to DDR5 4800 MT/s
Up to DDR4 3200 MT/s

Макс. число каналов памяти 2

Макс. пропускная способность памяти 76.8 Гб/с

Поддержка памяти ECC да

Встроенная в процессор графическая система UHD-графика Intel 770

Базовая частота графической системы 300 МГц

Макс. динамическая частота графической системы 1.55 ГГц

Вывод графической системы DP 1,4b, DP 1.4a, HDMI 2.1

Исполнительные блоки 32

Макс. разрешение (HDMI) 4096 x 2160 60 Гц

Макс. разрешение (DP) 7680 x 4320 60 Гц

Макс. разрешение (eDP - встроенный плоский экран)5120 x 3200 120 Гц

Поддержка DirectX*12

Поддержка OpenGL*4.5

Поддержка OpenCL*3.0

Многоформатные движки кодеков 2

Intel Quick Sync Video Да

Технология Intel Clear Video HD Да
Количество поддерживаемых дисплеев ‡4

ИД устройства 0x4680

Версия интерфейса Direct Media Interface (DMI) 4.0

Макс. количество линий DMI 8

Масштабируемость 1S Only
Редакция PCI Express 5,0 and 4.0

Конфигурации PCI Express Up to 1x16+4, 2x8+4

Макс. кол-во каналов PCI Express20

Поддерживаемые разъемы FCLGA 1700

Макс. конфигурация процессора1

Спецификации системы охлаждения PCG 2020C

Максимальная температура не менее 100°C

Размер корпуса 45.0 mm x 37.5 mm

Intel GNA3.0

Intel Thread Director Да
Технология Intel Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) Да
Поддержка памяти Intel Optane Да
Технология Intel Speed Shift Да
Технология Intel Turbo Boost Max 3.0 Да
Технология Intel Turbo Boost 2,0

Технология Intel Hyper-Threading Да
Архитектура Intel 64 Да

Набор команд 64-bit
Расширения набора команд Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2

Состояния простоя Да

Enhanced Intel SpeedStep Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep)Да
Технологии термоконтроля Да

Технология Intel Volume Management Device (VMD) Да

Соответствие требованиям Intel vPro Intel vPro Enterprise, Intel vPro Essentials

Intel Threat Detection Technology Да
Технология Intel Active Management (AMT) Да
Intel Standard Manageability (ISM) Да
Intel One-Click Recovery Да
Критерии участия Intel Hardware Shield Да
Технология Intel Control-Flow Enforcement Да
Intel Total Memory Encryption — Multi Key Да
Intel Total Memory Encryption Да
Новые команды Intel AES Да
Secure Key Да
Intel OS Guard Да
Технология Intel Trusted Execution Да

Функция Бит отмены выполнения Да

Intel Boot Guard Да

Управление выполнением на основе режимов (MBE) Да

Программа Intel Stable Image Platform (Intel SIPP) Да
Технология виртуализации Intel с Redirect Protection (VT-rp) Да
Технология виртуализации Intel (VT-x) Да

Технология виртуализации Intel для направленного ввода/вывода (VT-d) Да

Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) Да
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Модуль памяти:

Тип памяти DDR5

Форм-фактор UDIMM

Тактовая частота 4800 МГц
Объем модуля 16 ГБ
Поддержка ECC нет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Видеокарта:

nVidia RTX A4000 
Объем видеопамяти 16 ГБ

Тип памяти GDDR6

Разрядность шины памяти 256 бит

Техпроцесс  заполнить нм

Тип подключения PCI Express 4.0

Есть необходимость дополнительного питания

Количество поддерживаемых мониторов  заполнить Максимальное разрешение 7680x4320

Объем видеопамяти 16384 МБ

Поддержка технологий CUDA, HDCP, Vulkan

Разъем дополнительного питания 6 pin

TDP 140 Вт

Количество вентиляторов 1

Длина  заполнить мм

Высота  заполнить мм

Количество занимаемых слотов 1

Разъемы выход DisplayPort x 4


Версия DisplayPort 1.4a

Количество RT ядер 48 шт.

Количество тензорных ядер 192 шт.

Версия DirectX 12 Ultimate

Версия OpenGL 4.6

Версия OpenCL 3.0

Версия шейдеров 6.6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Жесткий диск SATA:

WD Ultrastar HС310

Форм-фактор 3.5``

Интерфейс SATA 6 Гб/с

Максимальная скорость передачи данных 255 Мб/с

Емкость 4 ТБ


Объем буфера 256 МБ


Скорость вращения  заполнить  об/мин


Среднее время задержки (Latency) 4.16 мс

Среднее время доступа, чтение 8 мс

Среднее время доступа, запись 8.6 мс

Ударостойкость при работе 70 G

Ударостойкость при хранении 300 G

Уровень шума простоя 29 дБ

Уровень шума работы 36 дБ

Время наработки на отказ  заполнить ч

Потребляемая мощность 7 Вт

Потребляемая мощность в спящем режиме 5.9 Вт

Мин. рабочая температура 5 °C

Макс. рабочая температура 60 °C

Оптимизация под RAID массивы да

Высота  заполнить мм

Длина  заполнить мм

Ширина  заполнить 6 мм

Вес  заполнить г
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Твердотельный накопитель SSD:

Samsung 980 PRO MZ-V8P500BW
Тип SSD M.2 накопитель

Объем накопителя 500 ГБ

Форм-фактор 2280

Физический интерфейс PCI-E 4.0 x4 Gen3
NVMe M.2 есть

Количество бит на ячейку 3 бит TLC

Структура памяти 3D NAND

DRAM буфер есть

Объем DRAM буфера 512 МБ

Максимальная скорость последовательного чтения  заполнить Мбайт/сек

Максимальная скорость последовательной записи  заполнить  Мбайт/сек

Чтение случайных блоков 4 Кбайт (QD32) 800000 IOPS

Запись случайных блоков 4 Кбайт (QD32) 1000000 IOPS

Максимальный ресурс записи (TBW) 300 ТБ

Время наработки на отказ  заполнить ч

DWPD 0.33

Энергопотребление 7.4 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания 0.035 Вт
Аппаратное шифрование данных есть

Длина 80 мм

Ширина 22 мм

Толщина 2.38 мм

Вес  заполнить г
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Корпус:

AS-815TQ-R450CB
Артикул продукта AS-815TQ-R450CB
Форм фактор поддержка корпуса 1U для материнской платы размера ATX 12" x 10", E-ATX 12" x 13".

Поддержка процессора двойные и одинарные процессоры Intel и AMD

Высота 43 мм

Ширина 437 мм

Глубина 653 мм

Вес брутто  заполнить кг

Цвет: черный

Слоты расширения 

1 слот расширения полной высоты и полной длины (требуется переходная плата)

Дисковые отсеки отсек для 4x 3,5" дисков SAS/SATA hot-swape и SES2

Рекомендуется только жесткий диск SAS или корпоративный SATA
Наличие фиксаторов от случайного открывания дисковых накопителей.
Системная плата 4-портовая системная плата 1U TQ (с управлением корпусом), поддержка до 4x 3,5" жестких дисков SAS/SATA

Периферийные диски 1x дисковод slim DVD-ROM

Передняя панель кнопка, кнопка включения/выключения питания, кнопка сброса системы, светодиод состояния питания, индикатор активности жесткого диска, 2 индикатора сетевой активности, индикатор отказа вентилятора/перегрева системы

Порты 2х USB и DB9 COM

Системы охлаждения

Дополнительные 2x вентилятора для охлаждения карты PCI

3 x 4 см вращающихся в противоположных направлениях вентилятора с ШИМ

Среда

Диапазон рабочих температур 5°C - 35°C

Диапазон нерабочих температур -40°C - 70°C

Рабочий диапазон относительной влажности 8% - 90% (без конденсации)

Диапазон относительной влажности в нерабочем состоянии 5% - 95% (без конденсации)

Источник питания 1U 2х450Вт

Резервный блок питания с одним выходом, с шиной PMbus шириной 54,5 мм

Энергоэффективность 94%

Общая выходная мощность и вход 450 Вт при входе 100–240 В переменного тока

Входная частота переменного тока 50-60Гц

Размеры 320 х 54,5 х 40,25 мм

Тип выхода системные платы

+12В макс.: 42 А / Мин.: 0,5 А (100–240 В перем. тока)

+5Всб макс: 4А / Мин: 0А

Распределитель питания PDB-PT112-2424

O/P: 12 В/54

+5В Макс.: 25А

+3,3 В Макс.: 25 А

-12 В Макс.: 0,6 А

Сертификация Платиновый сертификат

Безопасность источника питания/EMC BSMI, CCC, CE/EMC, FCC класс A, TUV/CB, UL/CUL

Рельсы для монтажа ИБП
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Программное обеспечение:

Microsoft Win 11 Pro 64-bit Russian OEM 1pk DSP OEI DVD (FQC- 10547)
	
	
	
	
	
	

	3.
	Сервер кодирования
	заполнить
	Сервер в составе: Платформа – 1 шт., Процессор серверный – 1 шт., Модуль памяти – 2 шт., Видеокарта – 1 шт., Твердотельный накопитель SSD

на 500GB – 2 шт.

Характеристики входящего в состав Сервера оборудования: 
	В данной графе перечисляется страна происхождения каждого оборудования входящего в состав поставляемого Товара
	Графа заполняется в случае, если Товар подлежит прослеживаемости
	Шт.
	1
	
	

	
	
	
	Платформа:

Материнская плата Super X12SPW-TF
Одинарный разъем P+ (LGA 4189)

Поддержка масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 3-го поколения

Поддержка процессора TDP 270 Вт

Ядра до 36С/72Т

До 60 МБ кэш-памяти

Объем памяти: 8 слотов DIMM

До 2 ТБ: 8x 256 ГБ DRAM

До 3 ТБ: 4x 256 ГБ DRAM и 4x 512 ГБ PMem

Тип памяти: 3200/2933/2666 МГц ECC DDR4 RDIMM; LRDIMM

Энергонезависимая память Intel® Optane™ серии 200

Напряжение памяти до 1.2 В

Обнаружение ошибок да

Сата SATA3 (6 Гбит/с); Поддержка RAID 0/1/5/10

NVMe; Поддержка RAID 0/1/5/10 (*требуется аппаратный ключ VROC)

Чипсет Intel® C621A

Сетевое подключение 2x 10GbE BaseT с Intel® X550

Поддержка интеллектуального интерфейса управления платформой IPMI 2.0 с виртуальными носителями через локальную сеть и поддержкой KVM-over-LAN

Порты 10 портов SATA (6 Гбит/с), 1 выделенный порт IPMI LAN RJ45, 2 порта RJ45 10GBase-T LAN, 4 порта USB 3.2 Gen 1 (2 спереди; 2 сзади), 3 порта USB (2 разъема; 1 тип A), 2 порта USB 2.0 (2 сзади), 1 порт VGA 2, 2 COM-порта (1 на передней и 1 на задней панелях), 2 порта Super DOM (диск на модуле) со встроенным питанием

Флэш-память EEPROM AMI 32 МБ SPI

Программное обеспечение IPMI2.0, Redfish API, SSM, Intel® Node Manager, SPM, KVM with dedicated LAN, SUM, NMI

Управление питанием ACPI/APM

Для наблюдения 7+1 фазовый регулятор напряжения, мониторинг за ядер ЦП, напряжением набора микросхем, памяти

Вентиляторы с тахометром

Разъемы для вентиляторов с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ)

Монитор состояния для контроля скорости

Мониторинг среды ЦП и шасси

Термоконтроль для разъемов вентилятора

Форм фактор 1U для монтажа в стойку

Высота  заполнить мм

Ширина  заполнить мм

Глубина  заполнить мм

Вес нетто  заполнить  кг

Кнопки включение/выключение питания, кнопка UID

Светодиоды активность устройства, LAN 1 активность, LAN 2 активность, состояние питания, системная информация

Слоты расширения 2 слота(ов) PCIe 4.0 x16 FHFL, 1 слот(ы) PCIe 4.0 x16 LP

Дисковые отсеки 10 отсеков для 2,5-дюймовых дисков SATA (4 гибридных 2,5-дюймовых NVMe)

M.2 1x PCIe 3.0 x 4 и SATA, М-ключ, 2280, 22110

Наличие фиксаторов от случайного открывания дисковых накопителейОхлаждение 1 вентилятор(ы) охлаждения AOC (дополнительно), 5 вентиляторов PWM 40x40x56 мм, вращающихся в противоположных направлениях

Источник питания 1U 750 Вт с резервированием, ширина 54,5 мм

Общая выходная мощность 750 Вт

Входной переменный ток 750 Вт: 100–240 В переменного тока / 3,8–8 А / 50–60 Гц

Сертификация платиновый уровень

+12 В Макс: 62 А / Мин: 0,5 А

Рабочая температура 10°C ~ 35°C

Температура в нерабочем состоянии от -40°C до 70°C

Рабочая относительная влажность от 8% до 90% (без конденсации)

Относительная влажность в нерабочем состоянии от 5% до 95% (без конденсации)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Процессор серверный:

Intel Xeon Gold 5317

Литография  заполнить нм

Количество ядер  заполнить
Количество потоков  заполнить
Максимальная тактовая частота в режиме Turbo  заполнить ГГц

Базовая тактовая частота процессора  заполнить ГГц

Кэш-память18 МБ

Скорость Intel UPI 11.2 GT/s
Количество каналов UPI 3

Расчетная мощность  заполнить Вт

Макс. объем памяти 6 ТБ

Типы памяти DDR4-2933

Максимальная скорость памяти  заполнить МГц

Макс. число каналов памяти  заполнить
Поддержка энергонезависимой памяти Intel Optane DC да

Поддержка памяти ECC да

Масштабируемость 2S

Редакция PCI Express 4,0

Макс. кол-во каналов PCI Express 64

Поддерживаемые разъемы FCLGA 4189

Максимальная температура 84°C

Размер корпуса 77.5 x 56.5 мм

Технология Intel Speed Select — режим Core Power Да

Технология Intel Speed Select — режиме Turbo Frequency Да
Технология Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) Да
Технология Intel Speed Select Technology (Intel SST) — базовая частота Да
Ядра с высоким приоритетом  заполнить 
Частота ядер с высоким приоритетом  заполнить 
ГГц

Ядра с низким приоритетом  заполнить 
Частота ядер с низким приоритетом  заполнить ГГц

Технология Intel Resource Director Technology (Intel RDT) Да
Технология Intel Speed Shift Да
Технология Intel Turbo Boost 2,0

Технология Intel Hyper-Threading Да
Intel TSX-NI Да
Архитектура Intel 64 Да
Расширения набора командIntel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512

Количество модулей AVX-512 FMA 2

Технология Intel Volume Management Device (VMD) Да
Intel Crypto Acceleration Да
Поддержка Intel Platform Firmware Resilience Да
Intel Total Memory Encryption Да
Новые команды Intel AES Да
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX)Да с Intel SPS

Максимальный размер анклава кэш-памяти страниц Enclave Page Cache (EPC) для Intel SGX 64 Гб
Технология Intel Trusted Execution Да

Функция Бит отмены выполнения Да

Технология Intel Run Sure Да

Управление выполнением на основе режимов (MBE) Да

Технология виртуализации Intel (VT-x) Да

Технология виртуализации Intel для направленного ввода/вывода (VT-d) Да

Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) Да
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Модуль памяти:

Тип памяти DDR4

Форм-фактор DIMM

Тактовая частота 3200 МГц
Объем модуля 16 ГБ
Поддержка ECC да
Reg w/Parity Thermal Sensor
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Видеокарта:

nVidia RTX A4000 
Объем видеопамяти 16 ГБ

Тип памяти GDDR6

Разрядность шины памяти 256 бит

Техпроцесс  заполнить 8 нм

Тип подключения PCI Express 4.0

Есть необходимость дополнительного питания

Количество поддерживаемых мониторов 4

Максимальное разрешение 7680x4320

Объем видеопамяти 16384 МБ

Поддержка технологий CUDA, HDCP, Vulkan

Разъем дополнительного питания 6 pin

TDP 140 Вт

Количество вентиляторов 1

Длина 241 мм

Высота 112 мм

Количество занимаемых слотов 1

Разъемы выход DisplayPort x 4


Версия DisplayPort 1.4a

Количество RT ядер  заполнить шт.

Количество тензорных ядер  заполнить шт.

Версия DirectX 12 Ultimate

Версия OpenGL 4.6

Версия OpenCL 3.0

Версия шейдеров 6.6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Твердотельный накопитель SSD

на 500GB:

Samsung 980 PRO MZ-V8P500BW
Тип SSD M.2 накопитель

Объем накопителя 500 ГБ

Форм-фактор 2280

Физический интерфейс PCI-E 4.0 x4 Gen3
NVMe M.2 есть

Количество бит на ячейку 3 бит TLC

Структура памяти 3D NAND

DRAM буфер есть

Объем DRAM буфера 512 МБ

Максимальная скорость последовательного чтения  заполнить  Мбайт/сек

Максимальная скорость последовательной записи  заполнить Мбайт/сек

Чтение случайных блоков 4 Кбайт (QD32) 800000 IOPS

Запись случайных блоков 4 Кбайт (QD32) 1000000 IOPS

Максимальный ресурс записи (TBW) 300 ТБ

Время наработки на отказ 1500000 ч

DWPD 0.33

Энергопотребление 7.4 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания 0.035 Вт
Аппаратное шифрование данных есть

Длина  заполнить мм

Ширина  заполнить мм

Толщина  заполнить мм

Вес  заполнить г
	
	
	
	
	
	

	Итого, руб.:
	

	В том числе НДС (20%), руб.:
	


Настоящей заявкой выражаем согласие на поставку товара, оказание услуг, выполнение работ в соответствии с условиями и требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки Товара – системные блоки и серверы кодирования, включая Техническое задание (приложение № 1 к извещению о закупке) и Проект договора (приложение № 5 к извещению о закупке), и предлагаем следующую стоимость поставки товара, оказание услуг, выполнение работ:

Итого общая сумма договора составляет: ______________________(____________________) руб. ___ коп., в т.ч. НДС 20% в размере _________________(_____________________) руб. ___ коп. (либо «НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения». В случае применения Исполнителем УСН предоставляется уведомлением о применении УСН, содержащее номер, дату и отметку налогового органа, выдавшего такое уведомление)
Ежемесячная стоимость Услуг составляет __________________(__________________) руб. ___ коп., в т.ч. НДС 20% в размере __________________(______________) руб. ____ коп. (либо «НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения». В случае применения Исполнителем УСН предоставляется уведомлением о применении УСН, содержащее номер, дату и отметку налогового органа, выдавшего такое уведомление)
Мы понимаем, что в случае несоответствия условиям процедуры закупки наша котировочная заявка может быть отклонена.

Настоящим подтверждаем, что наша организация соответствует всем условиям, указанным в Извещении о закупке, в т.ч. условию отсутствия в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» реестре недобросовестных поставщиков сведений о нашей организации.

Мы уведомлены о том, что в случае, если мы уклонимся от заключения договора по результатам проведенного запроса котировок в электронной форме, а также в случае, если заключенный с нами договор будет расторгнут по решению суда в связи с существенным нарушением нами условий его выполнения, сведения о нашей организации будут внесены в реестр недобросовестных поставщиков.

	
	
	

	(должность)
	(подпись)

М.П.
	(расшифровка)


Приложение № 4
                    к Извещению о закупке
Форма

«Опись входящих в состав заявки документов»

Участник подтверждает, что для участия в процедуре закупки - (наименование процедуры закупки, указывается участником) участником в составе заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки на участие в процедуре закупки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	
	

	
	


	
	ПриложеНие №5
к извещению о закупке

«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»


ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______ 
	Санкт-Петербург
	«___»___________ 2023 года


Акционерное общество «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (сокращённое наименование – «АО «ГАТР»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________________________, действующ___ на основании _______________________________ с одной стороны, и _______________________________________(сокращённое наименование -_________________________), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице __________________________________________________________________________________, действующ___на основании _________________________________________________ , с другой стороны, совместно именуемые «стороны», а по отдельности – «сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя на условиях, определенных настоящим Договором следующий товар: системные блоки и серверы кодирования (далее – «Товар»).

2.2. Наименование, количество, комплектность, качество Товара определяются в соответствии со Спецификацией поставляемого Товара (Приложение №1).

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара производится путем его доставки силами и за счет Поставщика по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 6, Лит.А, цокольный этаж, помещения №№3А1-  3А-5. 

3.2. Поставщик обязуется поставить Товар в течение 105 (ста пяти) календарных дней после заключения Договора. Поставка Товара осуществляется одной партией. Поставщик имеет право осуществить поставку Товара несколькими партиями по согласованию с Покупателем. Доставка Товара производится силами и за счет Поставщика. Товар передается Покупателю в собранном виде, обеспечивающем возможность эксплуатации Товара по назначению с полной функциональностью. 
3.3. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной или универсального передаточного документа (УПД).
3.4. Упаковка Товара (каждого отдельного грузового места) должна обеспечивать его сохранность во время перевозки и хранения, достаточную для обеспечения его сохранности при обычных погрузочно-разгрузочных работах. 
3.5. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать стандарту образцов, описаний, технических условий. Маркировка Товара должна содержать: наименование Товара, серийный номер изделия, наименование изготовителя, адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
3.6. Доставка Товара должна осуществляться в рабочий день, время доставки Товара должно быть определено в промежутке с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени доставки Товара не менее чем за один рабочий день до предполагаемой даты поставки, а также сообщить Покупателю данные для связи со своим представителем, ответственным за оформление сдачи-приемки поставленного Товара. 

3.7. Весь поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации. На Товаре не должно быть следов повреждений и изменений. 

3.8. При осуществлении поставки Товара Поставщик обязан предоставить сертификаты соответствия Товара и паспорта изделий. При наличии в комплекте Товара Покупателю передаются технические описания и инструкции по эксплуатации. К Товару, подлежащему прослеживаемости, документы, удостоверяющие соответствие требованиям технических регламентов (сертификат соответствия или декларация о соответствии), и эксплуатационная документация (паспорт изделия, инструкция по применению (эксплуатации)) прилагаются в обязательном порядке. Указанная документация должна быть на русском языке.

3.9. При осуществлении приемки Товара Покупатель обязан осмотреть Товар, проверить его количество, комплектность и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, в порядке, определенном в разделе 5 настоящего Договора. 

3.10. Право собственности, риск случайной порчи и риск случайной гибели Товара переходят к Покупателю после полной приемки Товара Покупателем, что подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной или УПД. 

3.11. Поставщик обязуется передать Покупателю товарные накладные, оформленные по форме ТОРГ-12, счета-фактуры или УПД и другие документы, необходимые для приемки Товара. В случае, если Товар подлежит прослеживаемости, Поставщик обязуется предоставлять счета-фактуры или УПД, в том числе корректировочные счета-фактуры или УПД, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. В таких счетах-фактурах или УПД Поставщик обязан указать следующие сведения: 1) регистрационный номер партии Товара, подлежащего прослеживаемости; 2) количественная единица измерения Товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости; 3) количество Товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения Товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости. При этом, в случае осуществления доставки Товара привлеченным Поставщиком перевозчиком, фактическое получение Товара Покупателем от Поставщика осуществляется по транспортной накладной, не являющейся первичным учетным документом для приемки Товара; в случае осуществления доставки Товара собственными силами Поставщика, фактическое получение Товара Покупателем от Поставщика осуществляется по Акту сдачи-приемки Товара, не являющимся первичным учетным документом для приемки Товара.

3.12. Нарушение срока поставки Товара более чем на 20 (двадцать) дней признается существенным нарушением Договора и влечет за собой возникновение у Покупателя права на односторонний отказ от Договора (исполнения Договора) полностью или частично. Поставщик в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя об отказе от Договора (исполнения Договора) возвращает Покупателю сумму полученной предварительной оплаты, а также выплачивает на эту сумму проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.13. С момента передачи Товара Покупателю и до его оплаты Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате Товара.

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Товара составляет ____________________(____________________) руб.____ коп., в том числе НДС 20% в размере ________________(__________________) руб. ____ коп. 

4.2. В цену Товара включены все расходы Поставщика, необходимые для исполнения обязательств по Договору, в том числе все необходимые в соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства расходы на перевозку, погрузку и разгрузку, подъем на этаж, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

4.3. Цена каждой отдельной единицы Товара указана в Спецификации поставляемого Товара (Приложение №1). Цена Товара является фиксированной и изменению не подлежит.

4.4. Оплата Товара осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания товарной накладной или УПД и получения выставленного Поставщиком счета, а также всех иных документов, указанных в пунктах 2.8 и 2.11 Договора. Покупатель имеет право осуществить расчет с Поставщиком до приемки Товара Покупателем, как в полном объеме, так и частично.

4.5. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в соответствии с порядком казначейского сопровождения средств бюджета Санкт-Петербурга, предоставляемых в форме бюджетных инвестиций юридическим лицам, которое осуществляется Комитетом финансов Санкт-Петербурга (далее - также Порядок). Идентификатор целевых средств к Договору бюджетных инвестиций: 0000007830002423227220072. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Покупателя, открытого Комитетом финансов Санкт-Петербурга, которое производится на основании денежного обязательства Покупателя по настоящему Договору. 
4.6. Покупатель исполняет свои обязанности по оплате путем формирования и подачи поручения на оплату расходов при казначейском сопровождении в соответствии с Порядком, указанном в пункте 3.5. Покупатель не несет ответственности за задержку осуществления расчетов со стороны органов исполнительной власти Санкт-Петербурга и органов Федерального казначейства. 

4.7. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях. 

4.8. Предусмотренный Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. 

4.9. В случае ввоза Товара Поставщиком на территорию России с территории государства, являющегося членом Евразийского экономического союза и стороной Договора о Евразийском экономическом союзе, уплата косвенных налогов осуществляется Покупателем в соответствии с правилами, установленными Договором о Евразийском экономическом союзе. При этом порядок направления документов, подтверждающих уплату косвенных налогов, регулируется Протоколом от 11.12.2009 "Об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-членов Евразийского экономического союза об уплаченных суммах косвенных налогов".
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Покупатель вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пунктах 2.8 и 2.11 Договора, подтверждающих надлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Договору.

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.

5.1.4. Направлять Поставщику уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пени, штрафов), предусмотренных настоящим Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки (пени, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

5.2. Покупатель обязан:

5.2.1. Своевременно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектации, номенклатуры поставляемого Товара.

5.2.2. Осуществлять текущий контроль за выполнением обязательств Поставщика, предусмотренных настоящим Договором.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями Договора.

5.3.2. Запрашивать у Покупателя предоставление разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом передать Покупателю Товар надлежащего качества и комплектности в соответствии с условиями Договора.

5.4.2. Заблаговременно известить Покупателя согласованным сторонами способом о точном времени и дате поставки.

5.4.3. Осуществить все виды погрузо-разгрузочных работ в отношении Товара, включая работы с применением грузоподъемных средств, собственными техническими средствами или за свой счет.

5.4.4. Участвовать в приемке Товара Покупателем в соответствии с условиями Договора.

5.4.5. Передать Покупателю одновременно с Товаром подписанные Поставщиком товарные накладные, счет, счет-фактуру или УПД (вместо товарной накладной и счет-фактуры), и иные документы, указанные в пунктах 2.8 и 2.11 Договора – не позднее пяти календарных дней, следующих за днем поставки Товара.

5.4.6. Получить регистрационный номер партии Товара в случае, если Товар подлежит прослеживаемости.
5.4.7. Указывать в УПД, товарных накладных, счетах, счетах-фактурах и иных документах, являющихся основанием для возникновения денежных обязательств Покупателя, идентификатор целевых средств к Договору бюджетных инвестиций, указанный в пункте 3.5 Договора. 
6. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

6.1. В случае осуществления доставки Товара привлеченным Поставщиком перевозчиком приемка Покупателем Товара по количеству оформляется путем подписания товарно-транспортной накладной. При этом проверяется целостность упаковки каждого грузового места, соответствие количества грузовых мест количеству, указанному в накладной. Приемка Покупателем Товара по количеству, качеству и комплектности непосредственно от Поставщика оформляется путем подписания товарной накладной или УПД. 
5.1.1. Приемка Товара по качеству и комплектности  производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Товара Покупателю. Одновременно с приемкой Товара по качеству производится проверка комплектности Товара, а также соответствие тары, упаковки, маркировки требованиям стандартов, технических условий в соответствии с договором.
5.1.2. После приемки по качеству и комплектности Товара, Покупатель подписывает полученные от Поставщика товарные накладные  или УПД и возвращает один экземпляр Поставщику.
6.2. В случае нарушения целостности упаковки грузовых мест Покупателем, с одной стороны, и Поставщиком либо перевозчиком, с другой стороны, составляется акт, в котором указывается Товар и характер повреждения упаковки.

6.3. Если при приемке Товара по количеству будет выявлена недостача Товара (несоответствие количества принятых грузовых мест количеству, указанному в накладной или УПД), то Покупатель по своему усмотрению накладную или УПД либо не подписывает, либо подписывает с указанием на недостачу. В любом случае, Покупатель немедленно уведомляет Поставщика о недостаче Товара.

6.4. Если при приемке Товара по количеству будет выявлено несоответствие комплектности Товара комплектности, указанной в Договоре, Покупатель по своему усмотрению накладную или УПД либо не подписывает, либо подписывает с указанием на несоответствие комплектности. В любом случае, Покупатель немедленно уведомляет Поставщика о несоответствии комплектности поставленного Товара Договору.
6.5. В случае, если при приемке Товара будет выявлено отсутствие документов на Товар, указанных в пункте 2.8 Договора, поставленный Товар считается некомплектным. 
6.6. В случае выявления Покупателем несоответствия комплектности или качества Товара установленным Договором требованиям при приемке Товара по качеству и комплектности, а равно в случае выявления Покупателем после приемки Товара недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приема (скрытые недостатки), полученный Покупателем Товар, не соответствующий условиям Договора, по усмотрению Покупателя возвращается Поставщику за счет последнего либо принимается Покупателем на ответственное хранение.

6.7. В случае принятия Покупателем Товара на ответственное хранение Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Покупателя уведомления вывезти указанный Товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за сохранность Товара. 

6.8. Товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, должен храниться в месте нахождения Покупателя. Товар может храниться как в помещении, так и на открытой площадке, если нет каких-либо особых указаний Поставщика, обусловленных характеристиками Товара. Расходы Покупателя на такое хранение подлежат возмещению за счет Поставщика. Размер расходов Покупателя на ответственное хранение Товара стороны определили в размере 0,5% стоимости Товара за каждый день такого хранения. 
7. ГАРАНТИИ

7.1. Поставщик гарантирует, что Товар изготовлен из качественных и безопасных материалов, в соответствии с технологией, обычно применяемой изготовителем при изготовлении такого рода Товара, а также, что Товар отвечает действующим в Российской Федерации требованиям и нормативам, применяемым к такого рода товарам.

7.2. Товар должен быть пригоден для его использования по назначению и соответствовать установленным Договором требованиям в течение гарантийного срока, составляющего не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной или УПД. На Товар, в отношении которого изготовителем предусмотрен более длительный гарантийный срок, устанавливается гарантийный срок, предусмотренный изготовителем. 

7.3. Если в течение гарантийного срока выявляются дефекты и/или некомплектность Товара, Поставщик обязуется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента письменного обращения Покупателя за свой счет устранить обнаруженные недостатки путем исправления либо замены дефектного Товара и/или его частей, а также поставить недостающий Товар. Гарантийный срок продлевается на срок, затраченный на устранение недостатков и ввод Товара в эксплуатацию. Гарантийный срок на Товар, переданный Поставщиком взамен некачественного Товара, исчисляется в порядке, установленном пунктом 6.2 Договора.

7.4. Устранение недостатков Товара в течение гарантийного срока осуществляется Поставщиком с выездом в место нахождения Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного обращения Покупателя. При этом Поставщик обязан предварительно, предоставить Покупателю список своих представителей, привлекаемых для устранения недостатков Товара (с указанием паспортных данных), а также перечень вспомогательного оборудования, подлежащего проносу (провозу) на территорию Покупателя и необходимого для проведения (обеспечения) работ.

7.5. В течение гарантийного срока все расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности Товара, и его заменой, включая расходы по доставке, хранению и, в случае поставки импортного Товара – таможенные расходы, несет Поставщик.

7.6. Для рассмотрения по существу претензии Покупателя, в месте нахождения Товара может быть создана комиссия из представителей Поставщика и Покупателя. Комиссия должна в согласованные сроки установить причины возникновения недостатков Товара. По результатам работы комиссии составляется акт о причинах возникновения недостатков Товара.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Поставщик несет ответственность за:

- непредоставление Покупателю документов, указанных в пунктах 2.8 и 2.11 Договора, в том числе действующих сертификатов соответствия на Товар (декларации о соответствии);

- отсутствие при предъявлении сертификатов соответствия знака соответствия (в местах нанесения, указанных в сертификате);

- отсутствие сведений о вышеуказанных документах (номере, сроке действия, органе, выдавшем документ) в товарно-распорядительных документах на Товар;

- непредоставление Покупателю достоверных сведений о стране происхождения Товара.

8.3. В случае несоблюдения сроков поставки (а равно при недопоставке) Товара надлежащего качества, Поставщик по требованию Покупателя выплачивает Покупателю пени за каждый день просрочки поставки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, в размере 0,1% от стоимости Товара, срок поставки которого нарушен, за каждый день просрочки исполнения обязательства до его фактического исполнения.

8.4. За несоответствие качества поставленного Товара, составляющих частей (комплектующих изделий) Товара условиям настоящего Договора Поставщик по требованию Покупателя выплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены некачественного Товара.
8.5. В случае непредоставления при поставке Товара надлежащим образом оформленных документов, указанных в пунктах 2.8., 2.11 Договора, Поставщик по требованию Покупателя выплачивает Покупателю штраф в размере 10% от цены Товара без надлежаще оформленных документов.
8.6. В случае нарушения Покупателем срока оплаты принятого Покупателем Товара Покупатель по требованию Поставщика выплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки оплаты, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока оплаты, в размере 0,1% от стоимости принятого Покупателем Товара, срок оплаты которого нарушен, за каждый день просрочки оплаты.

8.7. Оплата штрафных санкций не освобождает стороны от надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3. В отношении настоящего Договора подлежит применению материальное и процессуальное право России.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней, с даты возникновения таких обстоятельств, уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия с предоставлением подтверждающего документа компетентного государственного органа.

10.3. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.

10.4. Если сторона не известит другую сторону о возникновении  обстоятельств непреодолимой силы, не направит или несвоевременно направит подтверждающий документ компетентного государственного органа в срок, указанный в п. 9.2, то вторая сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий (исковых заявлений) в связи с ненадлежащим исполнением условий Договора.

10.5. При прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы, сторона, прекратившая исполнение обязательств по настоящему Договору, незамедлительно возобновляет их исполнение, о чем в 3-дневный срок уведомляет другую сторону.

10.6. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе отказаться от Договора (исполнения Договора) в связи с наступлением таких обстоятельств. Поставщик при этом обязан осуществить возврат денежных средств, полученных за непоставленный Товар (или поставленный Товар ненадлежащего качества).

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

10.2. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих адресов и реквизитов, указанных в пункте 11 настоящего Договора не позднее пяти рабочих дней с даты их изменения. Риски, связанные с неблагоприятными последствиями не извещения о таких изменениях, несет не известившая сторона.

10.3. В случае снятия с производства Товара в связи с его заменой Товаром с улучшенными характеристиками производителем (при условии предоставления подтверждающего документа производителя) Стороны вправе внести соответствующие изменения в Спецификацию поставляемого Товара без изменения Цены Договора. Спецификация поставляемого Товара с этими изменениями должна соответствовать требованиям Договора, заменяемый Товар должен обладать улучшенными (или не худшими) характеристиками по сравнению с характеристиками, указанными  в первоначальной Спецификации поставляемого Товара.

10.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

10.5. Стороны не вправе передавать свои права и/или обязанности по Договору третьим лицам.

10.6. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью Спецификация поставляемого Товара (Приложение № 1).
10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Спецификация поставляемого Товара

	№ п/п
	Наименование Товара
	Модель и марка Товара
	Характеристики Товара
	Страна происхождения Товара
	Код по ТН ВЭД
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена ед. с учетом НДС (20%), руб.
	Стоимость, с учетом НДС (20%), руб.

	1.
	Системный блок
	заполнить
	Системный блок в составе: Материнская плата – 1 шт., Радиатор – 1 шт., Процессор – 1 шт., Оперативная память – 4 шт., Видеокарта – 1 шт., Жесткий диск SATA – 1 шт., Твердотельный накопитель SSD
на 500GB– 1 шт., Твердотельный накопитель

SSD на 1 Tb – 1 шт., Корпус – 1 шт., Блок питания – 1 шт., Операционная система – 1 шт.

Характеристики входящего в состав Системного блока оборудования: 
	В данной графе перечисляется страна происхождения каждого оборудования входящего в состав поставляемого Товара
	Графа заполняется в случае, если Товар подлежит прослеживаемости
	Шт.
	2
	
	

	
	
	
	Материнская плата:
Gigabyte X299 UD4 Pro
Форм-фактор ATX

Высота      заполнить  мм

Ширина  _ заполнить      мм

Сокет LGA2066
Встроенный центральный процессор нет

Чипсет Intel X299
Техпроцесс    заполнить   нм

Мощность чипсета    заполнить    Вт

AMI UEFI BIOS
Поддержка SLI/CrossFire X
Форм фактор поддерживаемой памяти DIMM, RDIMM
Тип поддерживаемой памяти DDR4

Поддержка режима ECC нет

Поддержка буферизации нет

Количество разъёмов 8 DIMM-разъёмов
Архитектура памяти четырёхканальная
Минимальная частота памяти         заполнить     МГц

Максимальная частота памяти      заполнить        МГц
Максимальный объем памяти      заполнить           ГБ
Поддержка Intel Optane Memory
Тип и количество портов SATA  8x SATA 6Gb/s
Количество разъемов M.2 :

Форм-фактор M.2 накопителя 22110, 2280, 2260, 2242

Поддержка NVMe есть

Режим работы SATA RAID  0, 1, 5, 10
Разъем mSATA нет

Контроллер IDE нет

Количество слотов PCI-E x16 5
Версия PCI Express 3.0

Внутренние коннекторы USB на плате 2 USB 2.0/1.1, 2 USB 3.1
Количество и тип USB на задней панели 6 USB 3.1 Gen1, 2 USB 3.1 Gen 2 type-A красного цвета, на выносных планках доступны 4 USB 2.0/1.1, 4 USB 3.1
Количество аудио разъёмов 6 (Center/ Subwoofer Speaker Out/ Rear Speaker Out/ Side Speaker Out/ Line in/ Line out/ Mic in)
Цифровые аудио порты (S/PDIF) оптический выход 1
Порты PS/2 комбинированный
Количество сетевых портов (RJ-45) 1

Звук Realtek High Definition Audio
Звуковая схема 2/4/5.1/7.1
Чипсет звукового адаптера Realtek ALC1220
Чипсет сетевого адаптера Intel GbE LAN
Скорость сетевого адаптера 10/100/1000 Мбит/с
Встроенный адаптер Wi-Fi нет

Bluetooth нет

4-pin разъемы для системных вентиляторов:  заполнить
3-pin разъемы для системных вентиляторов нет

Основной разъем питания 24-pin

Разъем питания процессора 8-pin

Контроль за состоянием системы автоматический
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Радиатор:

Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme Rev. B TDP 320Вт
Сокеты Intel LGA 775/1150/1151/1155/1156/1200/1366/2011/2066

Тип конструкции башенный

Рассеиваемая мощность заполнить Вт
Материал основания медь

Материал радиатора алюминий

Количество тепловых трубок:  заполнить
Диаметр тепловых трубок 6 мм

Покрытие основания, радиатора и трубок никель

Разъем для подключения вентиляторов 4-pin

Количество вентиляторов в комплекте:  заполнить
Размеры комплектных вентиляторов 150мм*140мм
Максимальная скорость вращения  заполнить  об/мин

Минимальная скорость вращения     заполнить    об/мин

Максимальный уровень шума   заполнить     дБ
Максимальное статическое давление 29.4 Па
Максимальный воздушный поток     заполнить               CFM (куб.фут/м)

Время безотказной работы заполнить 120000ч
Регулировка скорости вращения (PWM) автоматическая

Номинальный ток 0.6 А

Номинальное напряжение 12 В

Тип подшипника двойной шарикоподшипник
Комплектация комплект крепления, термопаста в отдельной емкости
Размеры всего изделия  заполнить 
Вес  заполнить кг


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Процессор:

Intel Core i9 10980XE 

Ядро Cascade Lake-X

Гнездо процессора LGA 2066

Количество ядер  заполнить
Количество потоков  заполнить 
Тактовая частота базовая  заполнить ГГц

Максимальная тактовая частота в режиме Turbo  заполнить ГГц

Тактовая частота в режиме Turbo Boost Max   заполнить  Ггц

Кэш-память  заполнить Мб

Разрядность вычислений 64 bit

Техпроцесс  заполнить нм

Пропускная способность шины (GT/s) 8

Тепловыделение  заполнить Вт

Максимально допустимая температура  заполнить °С

Тип поставки BOX
Система охлаждения нет

Тип памяти DDR4

Максимальный объем памяти  заполнить ГБ

Частота памяти не менее 2933МГц

Количество каналов памяти  заполнить 
Встроенный контроллер памяти есть

Пропускная способность памяти 94 GB/s

Поддержка памяти ECC отсутствует

Редакция PCI Express 3.0

Количество каналов PCI Express  заполнить Встроенное графическое ядро нет

Наборы инструкций и технологии AVX-512

Усовершенствованные технологии Intel DL Boost, память Intel Optane, Intel Turbo Boost Max 3.0, Intel Hyper-Threading, виртуализация Intel VT-x и VT-d, команды шифрования Intel AES

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Оперативная память:

Crucial DRAM Ballistix BL16G26C16U4W 16GB DDR4 x4  
Тип памяти DDR4

Форм-фактор DIMM 288-контактный

Тактовая частота  заполнить МГц
Пропускная способность  заполнить МБ/с
Объем 4 модуля по 16 ГБ
Поддержка ECC нет

Поддержка XMP есть

Буферизованная (Registered) нет

CAS Latency (CL) 16

RAS to CAS Delay (tRCD) 18

Row Precharge Delay (tRP) 18

Количество чипов каждого модуля 16
Напряжение питания 1.35 В
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Видеокарта:

GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 24GB
Графический процессор GeForce RTX 3090 Ti
Ядра NVIDIA CUDA 10752 блоков
Поддержка стандартов DirectX 12 Ultimate, API Vulkan RT, OpenGL 4.6
Технологический процесс  заполнить нм
Архитектура NVIDIA Ampere
Базовая тактовая частота (МГц)  заполнить МГц
Тактовая частота с ускорением (МГц)  заполнить МГц
Число текстурных блоков  заполнить
Число блоков растеризации  заполнить 
Максимальная температура  заполнить 
Поддержка трассировки лучей да

Аппаратное ускорение трассировки лучей 84

Версия шейдеров 6.6

Объем видеопамяти  заполнить ГБ
Тип памяти GDDR6

Эффективная частота памяти  заполнить МГц
Разрядность шины памяти 384 бит

Максимальная пропускная способность памяти  заполнить Гбайт/с
Интерфейс подключения PCI-E

Версия PCI Express 4.0
Поддержка NVLink

Видео разъемы HDMI 2.1 (1 шт.), Display Port (3 шт.) 1.4а
Максимальное разрешение 7680x4320

Количество одновременно подключаемых мониторов 4

Разъемы дополнительного питания PCIe 8-pin x3
Максимальное энергопотребление 450 Вт
Рекомендуемый блок питания 850 Вт

Размеры дополнительного питания 16 pin
Тип охлаждения активное воздушное

Тип и количество установленных вентиляторов 3 осевых
Количество занимаемых слотов расширения 3.5
Технологии NVIDIA DLSS, Reflex, Broadcast, Resizable Bar, Ansel, FreeStyle, ShadowPlay, Highligts, G-Sync, Omniverse, GPU Boost
Длина видеокарты  заполнить мм
Ширина видеокарты  заполнить мм

Толщина видеокарты  заполнить мм

Комплектация кронштейн, переходник 16 pin на 8 pin х 3


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Жесткий диск SATA:

WD Ultrastar HС320

Форм-фактор 3.5``

Интерфейс SATA 6 Гб/с

Максимальная скорость интерфейса 600 Мб/с

Емкость 8 ТБ


Объем буфера 256 МБ


Скорость вращения  заполнить  об/мин


Среднее время задержки (Latency)  заполнить мс

Среднее время доступа, чтение  заполнить мс

Среднее время доступа, запись  заполнить мс

Ударостойкость при работе 70 G

Ударостойкость при хранении 300 G

Уровень шума простоя 29 дБ

Уровень шума работы 36 дБ

Время наработки на отказ 2000000 ч

Поддержка секторов 4 КБ

Потребляемая мощность 8.8 Вт

Потребляемая мощность в спящем режиме 7.4 Вт

Макс. рабочая температура 60 °C

Высота 26.1 мм

Длина 147 мм

Ширина 101.6 мм

Вес  заполнить г


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Твердотельный накопитель SSD на 500GB:
SSD Samsung 500GB 970 EVO Plus MZ-V7S500BW

Объём 500 Гб
Контроллер Samsung Phoenix

Тип памяти 3-bit MLC
Интерфейс NAND памяти V-NAND

Буферная память 512 МБ
Форм-фактор 2280

Длина 80.15 мм
Ширина 22.15 мм
Толщина 2.38 мм

Разъем M.2
Интерфейс PCI-E 3.0 x4

NVMe 1.3
Максимальная скорость последовательного чтения (Мбайт/с)  заполнить Мбайт/сек

Максимальная скорость последовательной записи (Мбайт/с)  заполнить Мбайт/сек
Максимальная пропускная способность на чтение 3.5 Гб/с

Максимальная пропускная способность на запись 3.3 Гб/с

IOPS чтения 480 тыс.
IOPS записи 550 тыс.
Ресурс работы, TBW  300 Тб
MTBF (Среднее время между отказами) 1.5 млн ч

Максимальная перегрузка (ударостойкость) 1500 G (0.5 мс)

Поддержка команды TRIM есть

Энергопотребление 5.8, максимум 9 Вт

Вес  заполнить г.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Твердотельный накопитель SSD на 1 Tb:

SSD Samsung 1 Tb 970 EVO plus MZ-V7S1T0BW
Объём 1 Тб
Контроллер Samsung Phoenix

Тип памяти 3-bit MLC
Интерфейс NAND памяти V-NAND

Буферная память 1024 МБ
Форм-фактор 2280

Длина 80.15 мм
Ширина 22.15 мм
Толщина 2.38 мм

Разъем M.2
Интерфейс PCI-E 3.0 x4

NVMe 1.3
IOPS чтения 600 тыс.
IOPS записи 550 тыс.
Максимальная скорость последовательного чтения (Мбайт/с)  заполнить Мбайт/сек

Максимальная скорость последовательной записи (Мбайт/с)  заполнить Мбайт/сек
Максимальная пропускная способность на чтение  заполнить Гб/с

Максимальная пропускная способность на запись  заполнить  Гб/с

Ресурс работы, TBW  600 Тб
MTBF (Среднее время между отказами) 1.5 млн ч

Максимальная перегрузка (ударостойкость) 1500 G (0.5 мс)

Поддержка команды TRIM есть

Энергопотребление 5.8, максимум 9 Вт

Вес  заполнить г

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ZALMAN Z9 Iceberg 
Типоразмер Midi-Tower
Форм-фактор ATX, Micro ATX, Mini ATX, E-ATX
Форм-фактор совместимых блоков питания ATX
Размещение блока питания нижнее

Максимальная длина блока питания  заполнить мм

Горизонтальные слоты расширения 7

Вертикальные слоты расширения 3

Максимальная длина устанавливаемой видеокарты  заполнить мм

Максимальная высота процессорного кулера 185 мм

Количество отсеков 2.5`` накопителей 3 шт.

Количество отсеков 3.5`` накопителей 2 шт.
Фронтальные разъемы USB 2.0 Type-A x 2, USB 3.2 GEN 1 Type-A x 2, USB 3.2 GEN 2 Type-C, 3.5 мм jack аудио, 3.5 мм jack микрофон
Вентиляторы в комплекте 2х140 мм

Поддержка фронтальных вентиляторов 2х200 или 3х140 или 3х120 мм

Поддержка тыловых вентиляторов 1х140 1х120 мм

Поддержка верхних вентиляторов 2х140 или 3х120 мм

Поддержка нижних и боковых вентиляторов нет 

БП не установлен
Фиксация боковых панелей винты сзади

Вырез в районе крепления кулера CPU есть

Прокладка кабелей за задней стенкой есть

Возможность установки СЖО есть

Фронтальный монтажный размер радиатора СЖО 120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм, 360 мм

Верхний монтажный размер радиатора СЖО 120 мм, 140 мм, 240 мм, 280 мм, 360 мм

Тыловой монтажный размер радиатора СЖО 120 мм, 140 мм

Пылевой фильтр есть

Материал корпуса пластик, сталь, закаленное стекло

Толщина металла 0.7 мм

Наличие окна на боковой стенке слева
Размеры корпуса ШхВхГ (внешние) не более 473 х 245 х 496 мм
Вес корпуса  заполнить кг.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Блок питания:

PWS-1K25P-PQ 
Мощность 1200 Вт


Форм-фактор ATX


PFC активный

Система охлаждения 1 вентилятор

Диаметр вентилятора  заполнить мм

Тип разъема для материнской платы 24 pin


Количество разъемов 4-pin CPU 1

Количество разъемов 8-pin CPU 2

Количество разъемов 6-pin PCI-E 2

Количество разъемов 6+2-pin PCI-E 4

Количество разъемов 15-pin SATA 2

Количество разъемов 4-pin Molex 6

Количество разъемов 4-pin Floppy 2

Стандарт эффективности 80 PLUS Platinum


Функции защиты защита от короткого замыкания, защита от перегрузки, защита от перенапряжения

Ширина  заполнить мм

Высота  заполнить мм

Глубина  заполнить мм

Минимальное входное напряжение 100 В

Максимальное входное напряжение 240 В

Ток по линии +3.3 В 20 А

Ток по линии +5 В 20 А

Ток по линии +12 В 1 83 А

Ток по линии +5 В Standby 3А


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Операционная система

Windows 10 Professional x64

Ключ/Лицензия
	
	
	
	
	
	

	2.
	Сервер кодирования
	заполнить
	Сервер в составе: Материнская плата – 1 шт., Дополнительный компонент – 1 шт., Радиатор – 1 шт., Процессор десктопный – 1 шт., Модуль памяти – 2 шт., Видеокарта – 1 шт., Жёсткий диск SATA – 1 шт.,  Твердотельный накопитель SSD

на 500GB – 2 шт., Корпус- 1 шт., Программное обеспечение – 1 шт.

Характеристики входящего в состав Сервера оборудования: 
	В данной графе перечисляется страна происхождения каждого оборудования входящего в состав поставляемого Товара
	Графа заполняется в случае, если Товар подлежит прослеживаемости
	Шт.
	4
	
	

	
	
	
	Материнская плата:

X13SAZ-F New

Процессор Intel® Core™ i9/i7/i5/i3/Pentium/Celeron 13-го/12-го поколения
Поддержка одного сокета LGA-1700

заполнить ядер

Форм фактор Micro-ATX
Габариты  заполнить 24,38 см х 24,38 см
TDP ЦП поддерживает до 125 Вт TDP
Чипсет Intel® R680E

Контроллер Intel® R680E для 4 портов SATA3 (6 Гбит/с); RAID 0,1,5,10

До 128 ГБ UDIMM без буферизации ECC/non-ECC, DDR5-4400 МГц, в 4 слотах DIMM

Тип памяти 4400/4000/3600 МТ/с

Размеры модулей DIMM 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ

Напряжение памяти 1.1 В

Исправляет однобитовые ошибки, обнаруживает двухбитовые ошибки (используя память ECC)

Интерфейсы 1 слот PCIe 5.0 x16, 2 слота PCIe 4.0 x4, 1 порт PCIe 4.0 x4 OCulink
Интерфейс M.2: 1 слот PCIe 4.0 x4
M.2 Форм-фактор: 2280/22110
Ключ M.2: M-Key

SATA 4 порта SATA3 (6 Гбит/с)

Порты 2 порта USB 2, 6 портов USB 3.2 Gen2 (4 сзади типа A), 2 порта USB 3.2 Gen1

4 COM-порта (2 разъема RS232/422/485; 2 разъема RS232)

Двойная 2,5-гигабитная локальная сеть с сетевым контроллером Intel® Ethernet i225LM [AMT/vPro]

4 независимых дисплея (1 порт VGA, 2 порта DP++, 1 порт HDMI 2.0b, 1 порт DVI-D)

Поддерживает входную мощность 12 В постоянного тока

Встроенный TPM2.0

Аудио 1x ALC 888S HD Audio порт(ы) ALC 888S HD Audio

Биос ACPI 6.1, SMBIOS 3.0 or later, PCI FW 3.0, UEFI 2.7, RTC (Real Time Clock)

Программы SuperDoctor® 5, SUM, AMT, vPro, IPMI (интеллектуальный интерфейс управления платформой) версии 2.0 с поддержкой KVM, IPMICFG, IPMIView для Linux/Windows, SMCIPMITool

Мониторинг VBAT, температура памяти, температура процессора, напряжение чипсета, 4 вентилятора с контролем тахометра, 1,05 (PCH), +5 В в режиме ожидания, +5 В, +3,3 В, +12 В, +1,8 В, +1,5 В, +1,35 В, 5 вентиляторов с мониторингом состояния тахометра, светодиодным индикатором пульса BMC/IPMI, двойной зоной охлаждения, UID

Мониторинг среды ЦП и шасси, теплового отключения ЦП

RoHS, разъем M.2 NGFF, обнаружение проникновения в корпус, разъем питания ATX, управление питанием ACPI, источник питания 12 В постоянного тока или ATX

5x 4-контактных разъема для вентиляторов (до 5 вентиляторов)

Диапазон рабочих температур  заполнить °C

Диапазон нерабочих температур  заполнить °C

Рабочий диапазон относительной влажности  заполнить %
Диапазон относительной влажности в нерабочем состоянии  заполнить %
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Дополнительный компонент:

Плата расширения RSC-S-6G5
Форм фактор 1U LHS
Слоты 1 PCI-E 5.0 X16
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Радиатор:

Cooler CPU Dynatron Q3 

Максимальная мощность процессора 125 Вт

Тип разъёма 4-контактный ШИМ

Типы сокетов 1700

Тип подшипника двойной шар

Материал медь

Напряжение 12 В

Контакт выводного провода контакт 1-черный (-), контакт 2-желтый (+), контакт 3-зеленый (тахометр/выходной сигнал), контакт 4-синий (ШИМ)

Ориентации переключаемые без вмешательства бортовых компонентов

Скорость вентилятора при 20%  заполнить об/мин

Скорость вентилятора при 50%  заполнить об/мин

Скорость вентилятора при 100%  заполнить об/мин

Мощность: при рабочем цикле 0~20%  заполнить Вт, при рабочем цикле 50%  заполнить Вт, при рабочем цикле 100%  заполнить Вт

Расход воздуха: при рабочем цикле 0~20%: 6,5 кубических футов в минуту,

при рабочем цикле 50 %: 11,2 кубических футов в минуту, при рабочем цикле 100 %: 22,28 кубических футов в минуту

Уровень шума: при рабочем цикле 0~20%  заполнить  дБА, при рабочем цикле 50%  заполнить дБА, при рабочем цикле 100%  заполнить дБА

Давление воздуха:  При рабочем цикле 0~20%: 2,27 мм H2O, при рабочем цикле 50%: 18,56 мм H2O, при рабочем цикле 100%: 74,18 мм H2O

Термопаста SHIN-ETSU 7762 Предварительно напечатанная

Размеры  заполнить мм

Вес  заполнить
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Процессор десктопный:

Intel Core i9-12900 

Кодовое название Alder Lake
Литография Intel  заполнить 
Количество ядер  заполнить 
Количество ядер Performance-core  заполнить Количество ядер Efficient-core  заполнить
Количество потоков  заполнить
Максимальная тактовая частота в режиме Turbo  заполнить  ГГц

Частота технологии Intel® Turbo Boost Max 3.0  заполнить  ГГц

Максимальная тактовая частота в режиме Turbo ядра Performance-core  заполнить ГГц

Максимальная тактовая частота в режиме Turbo ядра Efficient-core  заполнить  ГГц

Базовая тактовая частота ядра Performance-core  заполнить  ГГц

Базовая тактовая частота ядра Efficient-core  заполнить ГГц

Кэш-память 30 MB Intel Smart Cache

Общий объем кэш-памяти 2 уровня  заполнить МБ

Базовая мощность процессора 65 Вт

Максимальная мощность в режиме Turbo  заполнить Вт

Макс. объем памяти 128 Гб
Типы памяти Up to DDR5 4800 MT/s
Up to DDR4 3200 MT/s

Макс. число каналов памяти 2

Макс. пропускная способность памяти 76.8 Гб/с

Поддержка памяти ECC да

Встроенная в процессор графическая система UHD-графика Intel 770

Базовая частота графической системы 300 МГц

Макс. динамическая частота графической системы 1.55 ГГц

Вывод графической системы DP 1,4b, DP 1.4a, HDMI 2.1

Исполнительные блоки 32

Макс. разрешение (HDMI) 4096 x 2160 60 Гц

Макс. разрешение (DP) 7680 x 4320 60 Гц

Макс. разрешение (eDP - встроенный плоский экран)5120 x 3200 120 Гц

Поддержка DirectX*12

Поддержка OpenGL*4.5

Поддержка OpenCL*3.0

Многоформатные движки кодеков 2

Intel Quick Sync Video Да

Технология Intel Clear Video HD Да
Количество поддерживаемых дисплеев ‡4

ИД устройства 0x4680

Версия интерфейса Direct Media Interface (DMI) 4.0

Макс. количество линий DMI 8

Масштабируемость 1S Only
Редакция PCI Express 5,0 and 4.0

Конфигурации PCI Express Up to 1x16+4, 2x8+4

Макс. кол-во каналов PCI Express20

Поддерживаемые разъемы FCLGA 1700

Макс. конфигурация процессора1

Спецификации системы охлаждения PCG 2020C

Максимальная температура не менее 100°C

Размер корпуса 45.0 mm x 37.5 mm

Intel GNA3.0

Intel Thread Director Да
Технология Intel Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) Да
Поддержка памяти Intel Optane Да
Технология Intel Speed Shift Да
Технология Intel Turbo Boost Max 3.0 Да
Технология Intel Turbo Boost 2,0

Технология Intel Hyper-Threading Да
Архитектура Intel 64 Да

Набор команд 64-bit
Расширения набора команд Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2

Состояния простоя Да

Enhanced Intel SpeedStep Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep)Да
Технологии термоконтроля Да

Технология Intel Volume Management Device (VMD) Да

Соответствие требованиям Intel vPro Intel vPro Enterprise, Intel vPro Essentials

Intel Threat Detection Technology Да
Технология Intel Active Management (AMT) Да
Intel Standard Manageability (ISM) Да
Intel One-Click Recovery Да
Критерии участия Intel Hardware Shield Да
Технология Intel Control-Flow Enforcement Да
Intel Total Memory Encryption — Multi Key Да
Intel Total Memory Encryption Да
Новые команды Intel AES Да
Secure Key Да
Intel OS Guard Да
Технология Intel Trusted Execution Да

Функция Бит отмены выполнения Да

Intel Boot Guard Да

Управление выполнением на основе режимов (MBE) Да

Программа Intel Stable Image Platform (Intel SIPP) Да
Технология виртуализации Intel с Redirect Protection (VT-rp) Да
Технология виртуализации Intel (VT-x) Да

Технология виртуализации Intel для направленного ввода/вывода (VT-d) Да

Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) Да
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Модуль памяти:

Тип памяти DDR5

Форм-фактор UDIMM

Тактовая частота 4800 МГц
Объем модуля 16 ГБ
Поддержка ECC нет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Видеокарта:

nVidia RTX A4000 
Объем видеопамяти 16 ГБ

Тип памяти GDDR6

Разрядность шины памяти 256 бит

Техпроцесс  заполнить нм

Тип подключения PCI Express 4.0

Есть необходимость дополнительного питания

Количество поддерживаемых мониторов  заполнить Максимальное разрешение 7680x4320

Объем видеопамяти 16384 МБ

Поддержка технологий CUDA, HDCP, Vulkan

Разъем дополнительного питания 6 pin

TDP 140 Вт

Количество вентиляторов 1

Длина  заполнить мм

Высота  заполнить мм

Количество занимаемых слотов 1

Разъемы выход DisplayPort x 4


Версия DisplayPort 1.4a
Количество RT ядер 48 шт.

Количество тензорных ядер 192 шт.

Версия DirectX 12 Ultimate
Версия OpenGL 4.6

Версия OpenCL 3.0

Версия шейдеров 6.6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Жесткий диск SATA:

WD Ultrastar HС310

Форм-фактор 3.5``

Интерфейс SATA 6 Гб/с

Максимальная скорость передачи данных 255 Мб/с

Емкость 4 ТБ


Объем буфера 256 МБ


Скорость вращения  заполнить  об/мин


Среднее время задержки (Latency) 4.16 мс

Среднее время доступа, чтение 8 мс

Среднее время доступа, запись 8.6 мс

Ударостойкость при работе 70 G

Ударостойкость при хранении 300 G

Уровень шума простоя 29 дБ

Уровень шума работы 36 дБ

Время наработки на отказ  заполнить ч

Потребляемая мощность 7 Вт

Потребляемая мощность в спящем режиме 5.9 Вт

Мин. рабочая температура 5 °C

Макс. рабочая температура 60 °C

Оптимизация под RAID массивы да

Высота  заполнить мм

Длина  заполнить мм

Ширина  заполнить 6 мм

Вес  заполнить г
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Твердотельный накопитель SSD:

Samsung 980 PRO MZ-V8P500BW
Тип SSD M.2 накопитель

Объем накопителя 500 ГБ

Форм-фактор 2280

Физический интерфейс PCI-E 4.0 x4 Gen3
NVMe M.2 есть

Количество бит на ячейку 3 бит TLC

Структура памяти 3D NAND

DRAM буфер есть

Объем DRAM буфера 512 МБ

Максимальная скорость последовательного чтения  заполнить Мбайт/сек

Максимальная скорость последовательной записи  заполнить  Мбайт/сек

Чтение случайных блоков 4 Кбайт (QD32) 800000 IOPS

Запись случайных блоков 4 Кбайт (QD32) 1000000 IOPS

Максимальный ресурс записи (TBW) 300 ТБ

Время наработки на отказ  заполнить ч

DWPD 0.33

Энергопотребление 7.4 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания 0.035 Вт
Аппаратное шифрование данных есть

Длина 80 мм

Ширина 22 мм

Толщина 2.38 мм

Вес  заполнить г
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Корпус:

AS-815TQ-R450CB
Артикул продукта AS-815TQ-R450CB
Форм фактор поддержка корпуса 1U для материнской платы размера ATX 12" x 10", E-ATX 12" x 13".

Поддержка процессора двойные и одинарные процессоры Intel и AMD

Высота 43 мм

Ширина 437 мм

Глубина 653 мм

Вес брутто  заполнить кг

Цвет: черный

Слоты расширения 

1 слот расширения полной высоты и полной длины (требуется переходная плата)

Дисковые отсеки отсек для 4x 3,5" дисков SAS/SATA hot-swape и SES2

Рекомендуется только жесткий диск SAS или корпоративный SATA
Наличие фиксаторов от случайного открывания дисковых накопителей.
Системная плата 4-портовая системная плата 1U TQ (с управлением корпусом), поддержка до 4x 3,5" жестких дисков SAS/SATA

Периферийные диски 1x дисковод slim DVD-ROM

Передняя панель кнопка, кнопка включения/выключения питания, кнопка сброса системы, светодиод состояния питания, индикатор активности жесткого диска, 2 индикатора сетевой активности, индикатор отказа вентилятора/перегрева системы

Порты 2х USB и DB9 COM

Системы охлаждения

Дополнительные 2x вентилятора для охлаждения карты PCI

3 x 4 см вращающихся в противоположных направлениях вентилятора с ШИМ

Среда

Диапазон рабочих температур 5°C - 35°C

Диапазон нерабочих температур -40°C - 70°C

Рабочий диапазон относительной влажности 8% - 90% (без конденсации)

Диапазон относительной влажности в нерабочем состоянии 5% - 95% (без конденсации)

Источник питания 1U 2х450Вт

Резервный блок питания с одним выходом, с шиной PMbus шириной 54,5 мм

Энергоэффективность 94%

Общая выходная мощность и вход 450 Вт при входе 100–240 В переменного тока

Входная частота переменного тока 50-60Гц

Размеры 320 х 54,5 х 40,25 мм

Тип выхода системные платы

+12В макс.: 42 А / Мин.: 0,5 А (100–240 В перем. тока)

+5Всб макс: 4А / Мин: 0А

Распределитель питания PDB-PT112-2424

O/P: 12 В/54

+5В Макс.: 25А

+3,3 В Макс.: 25 А

-12 В Макс.: 0,6 А

Сертификация Платиновый сертификат

Безопасность источника питания/EMC BSMI, CCC, CE/EMC, FCC класс A, TUV/CB, UL/CUL

Рельсы для монтажа ИБП
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Программное обеспечение:

Microsoft Win 11 Pro 64-bit Russian OEM 1pk DSP OEI DVD (FQC- 10547)
	
	
	
	
	
	

	3.
	Сервер кодирования
	заполнить
	Сервер в составе: Платформа – 1 шт., Процессор серверный – 1 шт., Модуль памяти – 2 шт., Видеокарта – 1 шт., Твердотельный накопитель SSD

на 500GB – 2 шт.

Характеристики входящего в состав Сервера оборудования: 
	В данной графе перечисляется страна происхождения каждого оборудования входящего в состав поставляемого Товара
	Графа заполняется в случае, если Товар подлежит прослеживаемости
	Шт.
	1
	
	

	
	
	
	Платформа:

Материнская плата Super X12SPW-TF
Одинарный разъем P+ (LGA 4189)

Поддержка масштабируемых процессоров Intel® Xeon® 3-го поколения

Поддержка процессора TDP 270 Вт

Ядра до 36С/72Т

До 60 МБ кэш-памяти

Объем памяти: 8 слотов DIMM

До 2 ТБ: 8x 256 ГБ DRAM

До 3 ТБ: 4x 256 ГБ DRAM и 4x 512 ГБ PMem

Тип памяти: 3200/2933/2666 МГц ECC DDR4 RDIMM; LRDIMM

Энергонезависимая память Intel® Optane™ серии 200

Напряжение памяти до 1.2 В

Обнаружение ошибок да

Сата SATA3 (6 Гбит/с); Поддержка RAID 0/1/5/10

NVMe; Поддержка RAID 0/1/5/10 (*требуется аппаратный ключ VROC)

Чипсет Intel® C621A

Сетевое подключение 2x 10GbE BaseT с Intel® X550

Поддержка интеллектуального интерфейса управления платформой IPMI 2.0 с виртуальными носителями через локальную сеть и поддержкой KVM-over-LAN

Порты 10 портов SATA (6 Гбит/с), 1 выделенный порт IPMI LAN RJ45, 2 порта RJ45 10GBase-T LAN, 4 порта USB 3.2 Gen 1 (2 спереди; 2 сзади), 3 порта USB (2 разъема; 1 тип A), 2 порта USB 2.0 (2 сзади), 1 порт VGA 2, 2 COM-порта (1 на передней и 1 на задней панелях), 2 порта Super DOM (диск на модуле) со встроенным питанием

Флэш-память EEPROM AMI 32 МБ SPI

Программное обеспечение IPMI2.0, Redfish API, SSM, Intel® Node Manager, SPM, KVM with dedicated LAN, SUM, NMI

Управление питанием ACPI/APM

Для наблюдения 7+1 фазовый регулятор напряжения, мониторинг за ядер ЦП, напряжением набора микросхем, памяти

Вентиляторы с тахометром

Разъемы для вентиляторов с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ)

Монитор состояния для контроля скорости

Мониторинг среды ЦП и шасси

Термоконтроль для разъемов вентилятора

Форм фактор 1U для монтажа в стойку

Высота  заполнить мм

Ширина  заполнить мм

Глубина  заполнить мм

Вес нетто  заполнить  кг

Кнопки включение/выключение питания, кнопка UID

Светодиоды активность устройства, LAN 1 активность, LAN 2 активность, состояние питания, системная информация

Слоты расширения 2 слота(ов) PCIe 4.0 x16 FHFL, 1 слот(ы) PCIe 4.0 x16 LP

Дисковые отсеки 10 отсеков для 2,5-дюймовых дисков SATA (4 гибридных 2,5-дюймовых NVMe)

M.2 1x PCIe 3.0 x 4 и SATA, М-ключ, 2280, 22110

Наличие фиксаторов от случайного открывания дисковых накопителейОхлаждение 1 вентилятор(ы) охлаждения AOC (дополнительно), 5 вентиляторов PWM 40x40x56 мм, вращающихся в противоположных направлениях

Источник питания 1U 750 Вт с резервированием, ширина 54,5 мм

Общая выходная мощность 750 Вт

Входной переменный ток 750 Вт: 100–240 В переменного тока / 3,8–8 А / 50–60 Гц

Сертификация платиновый уровень

+12 В Макс: 62 А / Мин: 0,5 А

Рабочая температура 10°C ~ 35°C

Температура в нерабочем состоянии от -40°C до 70°C

Рабочая относительная влажность от 8% до 90% (без конденсации)

Относительная влажность в нерабочем состоянии от 5% до 95% (без конденсации)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Процессор серверный:

Intel Xeon Gold 5317

Литография  заполнить нм

Количество ядер  заполнить
Количество потоков  заполнить
Максимальная тактовая частота в режиме Turbo  заполнить ГГц

Базовая тактовая частота процессора  заполнить ГГц

Кэш-память18 МБ

Скорость Intel UPI 11.2 GT/s
Количество каналов UPI 3

Расчетная мощность  заполнить Вт

Макс. объем памяти 6 ТБ

Типы памяти DDR4-2933

Максимальная скорость памяти  заполнить МГц

Макс. число каналов памяти  заполнить
Поддержка энергонезависимой памяти Intel Optane DC да

Поддержка памяти ECC да

Масштабируемость 2S

Редакция PCI Express 4,0

Макс. кол-во каналов PCI Express 64

Поддерживаемые разъемы FCLGA 4189

Максимальная температура 84°C

Размер корпуса 77.5 x 56.5 мм

Технология Intel Speed Select — режим Core Power Да

Технология Intel Speed Select — режиме Turbo Frequency Да
Технология Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) Да
Технология Intel Speed Select Technology (Intel SST) — базовая частота Да
Ядра с высоким приоритетом  заполнить 
Частота ядер с высоким приоритетом  заполнить 
ГГц

Ядра с низким приоритетом  заполнить 
Частота ядер с низким приоритетом  заполнить ГГц

Технология Intel Resource Director Technology (Intel RDT) Да
Технология Intel Speed Shift Да
Технология Intel Turbo Boost 2,0

Технология Intel Hyper-Threading Да
Intel TSX-NI Да
Архитектура Intel 64 Да
Расширения набора командIntel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512

Количество модулей AVX-512 FMA 2

Технология Intel Volume Management Device (VMD) Да
Intel Crypto Acceleration Да
Поддержка Intel Platform Firmware Resilience Да
Intel Total Memory Encryption Да
Новые команды Intel AES Да
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX)Да с Intel SPS

Максимальный размер анклава кэш-памяти страниц Enclave Page Cache (EPC) для Intel SGX 64 Гб
Технология Intel Trusted Execution Да

Функция Бит отмены выполнения Да

Технология Intel Run Sure Да

Управление выполнением на основе режимов (MBE) Да

Технология виртуализации Intel (VT-x) Да

Технология виртуализации Intel для направленного ввода/вывода (VT-d) Да

Intel VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT) Да
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Модуль памяти:

Тип памяти DDR4

Форм-фактор DIMM

Тактовая частота 3200 МГц
Объем модуля 16 ГБ
Поддержка ECC да
Reg w/Parity Thermal Sensor
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Видеокарта:

nVidia RTX A4000 
Объем видеопамяти 16 ГБ

Тип памяти GDDR6

Разрядность шины памяти 256 бит

Техпроцесс  заполнить 8 нм

Тип подключения PCI Express 4.0

Есть необходимость дополнительного питания

Количество поддерживаемых мониторов 4

Максимальное разрешение 7680x4320

Объем видеопамяти 16384 МБ

Поддержка технологий CUDA, HDCP, Vulkan

Разъем дополнительного питания 6 pin

TDP 140 Вт

Количество вентиляторов 1

Длина 241 мм

Высота 112 мм

Количество занимаемых слотов 1

Разъемы выход DisplayPort x 4


Версия DisplayPort 1.4a

Количество RT ядер  заполнить шт.

Количество тензорных ядер  заполнить шт.

Версия DirectX 12 Ultimate

Версия OpenGL 4.6

Версия OpenCL 3.0

Версия шейдеров 6.6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Твердотельный накопитель SSD

на 500GB:

Samsung 980 PRO MZ-V8P500BW
Тип SSD M.2 накопитель

Объем накопителя 500 ГБ

Форм-фактор 2280

Физический интерфейс PCI-E 4.0 x4 Gen3
NVMe M.2 есть

Количество бит на ячейку 3 бит TLC

Структура памяти 3D NAND

DRAM буфер есть

Объем DRAM буфера 512 МБ

Максимальная скорость последовательного чтения  заполнить  Мбайт/сек

Максимальная скорость последовательной записи  заполнить Мбайт/сек

Чтение случайных блоков 4 Кбайт (QD32) 800000 IOPS

Запись случайных блоков 4 Кбайт (QD32) 1000000 IOPS

Максимальный ресурс записи (TBW) 300 ТБ

Время наработки на отказ 1500000 ч

DWPD 0.33

Энергопотребление 7.4 Вт

Энергопотребление в режиме ожидания 0.035 Вт
Аппаратное шифрование данных есть

Длина  заполнить мм

Ширина  заполнить мм

Толщина  заполнить мм

Вес  заполнить г
	
	
	
	
	
	

	Итого, руб.:
	

	В том числе НДС (20%), руб.:
	


Итого цена Товара: _________________________(______________________) руб. коп., в том числе НДС 20% в размере _________________________(_________________________)  руб. ____ коп. 

	От Покупателя:
	От Поставщика:

	__________________ /________/
м.п.
	___________________ /________/
м.п.
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